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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.
©  The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

B Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

B Contact our technical staff at: http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been

tested and found to comply

with the limits for a class B N 1 996
digital device, pursuant to

part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7680

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BTt E W
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special han-
dling when recycled or disposed of in California. For further information please
visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI_EMI &4

BEERE

ERFRNEAER , TEENRELEAE , THEEXRRETHE , FiER
BRT , EAEEHERRBRLEENH .




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLeit
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisBHEHNs OKpYXatoLLelt Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLleii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCALLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak GbITOBOW Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHus
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTku Mo OKOHYaHWUK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CNeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
0 equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obic¢an otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta.
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ENGLISH

GETTING START

Thank you for choosing the H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3)
series (MS-7680 v5.x) Micro-ATX mainboard. These series are designed based
on Intel® H61 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced
Intel® LGA1155 processor, these series deliver a high performance and profes-
sional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support

= |ntel® Sandy Bridge processor in the LGA1155 package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset
= |ntel® H61 (B3) chipset

Memory Support
= 2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® RTL8111E (H61M-P35 (B3)/
HB1M-P25 (B3))

= Supports LAN 10/ 100 by Realtek® RTL8105E (H61M-P22 (B3))

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= Supports 8-channel audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 4 SATA 3Gb/s ports by Intel® H61 PCH

Connectors
®m Back panel
- 1 PS/2 mouse port
- 1PS/2 keyboard port
- 4 USB 2.0 ports
- 1DVI-D port*
- 1 VGA port*
- 1LAN jack
- 3 flexible audio jacks**
*(The DVI-D & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.)
**(To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
outputted from front panel.)
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= On-Board Connectors
- 3 USB 2.0 connectors
- 1 Front Panel Audio connector
- 1 Serial Port connector
- 1 Parallel Port connector
- 1 TPM connector
- 1 S/PDIF-Out connector
- 1 Chassis Intrusion connector

Slots
= 1 PCle 2.0 x16 slot
= 2 PCle 2.0 x1 slots

Form Factor
= Micro-ATX (19.5 cm X 24.3 cm)

Mounting Screw Hole
® 6 mounting screw holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




MOUNTING SCREW HOLES

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chas-
sis in the correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are
shown as below.

The side has to
toward the rear,
the position for the
/0 shield of the
chassis.

0
GEEED  EEEE
[EEE2E} EEEED  (EEEC  (EEEE [EEEEE]

— Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and
then screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

IMPORTANT
* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit
and chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or
within the chassis that may cause short circuit of the mainboard.
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

PS/2 mouse

USB 2.0 ports
DVI-D port VGA port
=

e £

PS/2 keyboard USB 2.0 ports

IMPORTANT
The DVI-D & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation Procedures for LGA1155

When you are installing the CPU, make sure that you install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

Introduction to LGA 1155 CPU
The surface of LGA 1155 CPU. Remember to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator




Follow the steps below to install the CPU & cooler
correctly. Wrong installation will cause the damage
of your CPU & mainboard.

1. Open the load lever.
2. Lift the load lever up to fully open position.

3. After confirming the CPU direction for correct
mating, put down the CPU in the socket
housing frame. Be sure to grasp on the edge
of the CPU base. Note that the alignment keys
are matched.

4. Remove the plastic cap. Engage the load lever
while pressing down lightly onto the load plate.

5. Secure the lever near the hook end under the
retention tab.

6. Make sure the four hooks are in proper position
before you install the cooler. Align the holes on
the mainboard with the cooler. Push down the
cooler until its four clips get wedged into the
holes of the mainboard.

7. Press the four hooks down to fasten the cooler.
Turn over the mainboard to confirm that the clip-
ends are correctly inserted.

8. Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU
fan connector on the mainboard.

IMPORTANT

* Visually inspect if the CPU is seated well into the socket. If not, take out the CPU
with pure vertical motion and reinstall.

* Read the CPU status in BIOS.

* Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the
plastic cap covered to avoid damaging.

* Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details
about the CPU fan installation.
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Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
You can barely see the golden finger if the memory module is properly in-
serted in the DIMM slot.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

IMPORTANT

* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM!1 first.

* Due to the hardware limitation, you should follow the installing procedures: first
memory modules, then graphics card. While uninstalling, remove graphics card
first if necessary.




ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.

IMPORTANT

Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

Serial ATA Connector: SATA1~4
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can

connect to one Serial ATA device.
IMPORTANT

Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data
loss may occur during transmission.
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Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1

<l

s2iS, -
TSz =3
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S o S

TPM Module Connector: JTPM1
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Front USB Connector: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.




Front Panel Connectors: JFP1
The connector is for electrical connection to the front panel switches and LEDs. It
is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Serial Port Connector: JCOM1
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

&

T,
2 2
>
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Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide.
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Parallel Port Header: JLPT1

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board with an external battery power supply to preserve
the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically
boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
please temporarily short these two pins to clear data by using a metal object.

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by touching two pins once with a metal object while the
system is off. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the
mainboard.

21



USB power Jumper: JUSB_PW1
This jumper allows you to enable/ disable the “Wakeup from S3/S4/S5 by USB
and PS/2 device” function.

[o]a]o)
JUSB.PW1 (g]a[o]

1 -1 “1

Disabled Enabled

IMPORTANT
If you set the jumper to Enabled, the power supply must be able to provide at

least 2A currents.

PCI Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

The PCle x16 slot

The PCle x1 slot

22



MS-7680

BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

The Menu Bar

tup Utility - Copyright (C) 20.

Systen Date

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking
Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.

M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security
Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.
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Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

Overclocking

1ced DRAM

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.

EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep
technology.

Intel Turbo Boost

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale
processor frequency higher dynamically when applications demand more perfor-
mance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability
(Dynamically scale up, Speed-Step Down).
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OC Genie Button Operation
This field is used to enable/ disable OC Genie function.

DRAM Frequency
This is used to adjust the memory frequency.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Link or Unlink] allows users to
configure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configu-
ration” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.
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tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows 1/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP
Time interval between a read and a precharge command.

tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

twcL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

tCKE
This item is used to set the tCKE timing.

Advanced Channel 1 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.

Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the
pulses are reduced to flatter curves.

IMPORTANT

* If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.
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DRAM Voltage
This item is used to adjust the memory voltage.

CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating sys-
tems.

Execute Disable Bit

Intel’s Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks when combined with a supporting operating system.
This functionality allows the processor to classify areas in memory by where
application code can execute and where it cannot. When a malicious worm
attempts to insert code in the buffer, the processor disables code execution,
preventing damage or worm propagation.

Intel Virtualization Tech
This item is used to enable/disable the Intel Virtualization technology. For fur-
ther information please refer to Intel’s official website.

Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

C1E Support
To enable this item to reduce the CPU power consumption while idle. Not all
processors support Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

Overspeed Protection function can monitor the current CPU draws as well as its
power consumption. If it exceeds a certain level, the processor automatically re-
duces its clock speed. If you want to overclock your CPU, set it to [Disabled].

Intel C-State

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the
processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which
supports c-state technology.

Package C-State limit
This field allows you to select a C-state limit.

Long duration power limit(W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

Long duration maintained(ms)
This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power
limit.
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Short duration power limit(W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane
turbo.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reset
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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POUR COMMENCER

FRANCAIS

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Micro-aTX des séries H61M-
P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3) (MS-7680 v5.x). Les séries sont
basées sur les puces Intel® H61 offrant un systéme trés performant. La carte
fonctionne avec les processeurs Intel® LGA1155 avancés, les séries sont trés
performanantes et offrent une solution adaptée tant aux professionnels qu'aux

particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= |ntel® Sandy Bridge processeurs dans le paquet LGA1155
(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeu de puces
= Puces Intel® H61 (B3)

Mémoire supportée
= 2 DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supporte le mode double-canaux
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® RTL8111E (H61M-P35 (B3)/
HB1M-P25 (B3))

= Supporte LAN 10/ 100 par Realtek® RTL8105E (H61M-P22 (B3))

Audio

= Puce intégrée par Realtek® ALC887

= Supporte 8-canaux audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 4 ports SATA 3Gb/s par Intel® H61 PCH

Connecteurs
= Panneau arriére
- 1 port souris PS/2
- 1 port clavier PS/2
- 4 ports USB 2.0
- 1 port DVI-D*
- 1 port VGA*
- 1 prise LAN
- 3 prises audio flexible**
*((Les ports DVI-D et VGA ne fonctionnent qu’avec le Processeur
Graphique intégré.)
**(Pour atteindre I'effet de son 8-canaux, le 7éme et 8¢me canaux doivent
étre sortis du panneau avant.)
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® connecteurs intégrés
- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur de port Sérial
- 1 connecteur de port Paralléle
- 1 connecteur TPM
- 1 connecteur S/PDiF-out
- 1 connecteur chéssis intrusion

Emplacements
= 1 emplacement PCle 2.0x16
= 2 emplacements PCle 2.0x1

Dimension
= Micro-ATX (19.5 cm X 24.3 cm)

Trous taraudés de montage
= 6 trous taraudés de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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TROUS TARAUDES DE MONTAGE

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en

bonne position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-
dessous.

|=!
Face vers l'arriére,
position pour la ‘
protége entré/ Sor-

tie du chassis.

Mfuww][M L0

EEEEN
[EEE2E] G OO [EEED GRS GED  GEEE

‘0> =) Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position ap-

propriée sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur
le support.

IMPORTANT

* Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toutes

sorte de contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur
le chéssis.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y a pas de composant en métal mis dans la carte ou
le chéssis qui entrainerait un court circuit a la cartre mére.
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Souris PS/2

Ports USB 2.0
Port DVI-D Port VGA

.-

r
clavier PS/2 Ports USB 2.0

MIC

IMPORTANT

Les ports DVI-D et VGA ne fonctionnent qu'avec le Processeur Graphique in-
tégre.

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indiqgue comment installer le CPU, les modules de mé-
moire, ainsi que les cavaliers sur la carte. Lors de I'installation du matériel, veuillez
suivre les instructions de montage pour éviter d’endommager quoi que ce soit.

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systeme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Si vous ne possédez pas de sys-
teme de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et
installez-le avant d’allumer I'ordinateur.

Introduction to LGA 1155 CPU
La surface du LGA 1155 CPU. n'oubliez pas d’appliquer un composé de transfert
thermique pour une meilleure dispersion de chaleur.

Clé d'alignement Clé d'alignement

Le triangle jaune est l'indicateur du Pin 1
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Suivez les instructions suivantes pour installer
le CPU et son ventilateur correctement. Une faute
installation peut endommager votre CPU et la
carte mere.

1. Ouvrez le levier de charge.

2. Levez le levier de charge a la position com-
plétement ouverte.

3. Aprés avoir confirmé la direction du CPU pour
joindre correctement, déposez le CPU dans
I'armature du logement de douille. Faites atten-
tion au bord de sa base. Notez qu’on aligne les
coins assortis.

4. Enlevez le couvercle en plastique. Engagez le
levier de charge en appuyant doucement sur le
plaque de charge.

5. Sécurisez le levier a c6té du bout de crochet
sous I'onglet de rétention.

6. Assurez-vous que les quatre crochets sont
dans la correcte position avant d'installer le
ventilateur. Alignez les trous de la carte avec
le dissipateur thermique. Appuyez sur le ven-
tilateur jusqu’a ce que les clips soient coincés
dans les trous de la carte mere.

7. Appuyez sur les quatre crochets afin de fixer le
ventilateur. Retournez la carte mére pour assur-
er que le ventilateur est installé correctement.

8. Finalement, attachez le cable du ventilateur de
CPU au connecteur du ventilateur de CPU sur
la carte.

IMPORTANT

* Inspectez visuellement si le CPU est bien posé dans la douille. Sinon, sortez
verticalement le CPU pur et la réinstallez.

* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU
avec le plastique de protection pour éviter tout dommage.

* Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU
pour plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Installation des Modules de Mémoire

1.

Le module de mémoire ne possede qu'une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis pous-
sez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire soit
profondément inséré dans le slot DIMM. Le clip en plastique situé de chaque
c6té du module va se fermer automatiquement. Vous ne pouvez presque pas
voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré dans le
slot DIMM.

Vérifiez manuellement que le module de mémoire soit bien inséré par les clips
en plastiques situés de chaque c6té du module.

IMPORTANT

*

*

En mode Double-Canaux, assurez-vous que vous installez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans des slots DIMM de canaux
différents.

Pour lancer avec succés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.

En raison des limites du matériel, il est conseillé de suivre les procédures
d'installation : commencez par les modules mémoire, puis la carte graphique.
Lors de la désinstallation, commencez par désinstaller la carte graphique si
nécessaire.
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Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connecteur.

Connecteur d'alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mere.

Connecteur Sérial ATA : SATA1~4
Ce connecteur est un port d’'Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.
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Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1

Les connecteurs d’'alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contrdler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN SYSFAN1

<l

s2iS, -
TSz =3
TS, 2 S,

S o S

Connecteur de Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d'utilisations.

Connecteur USB avant : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

Ce connecteur, compatible avec Intel® /O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.
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Connecteurs Panneau avant : JFP1
Ces connecteurs sont pour des connexion électriques aux cummutateurs et LEDs.
Le JFP1 est compatible ave Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Connecteur de port sérial : JCOM1
Ce connecteur est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert a connecter I'Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteur chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.
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Connecteur audio avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

=
3
P
6‘,,;‘6’%@
PaISes
< A

Fern 1,

Connecteur de port paralléle : JLPT1

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d’imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).

Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’une batterie externe qui permet
de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM, le sys-
téme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si vous
voulez effacer la configuration du systéme, veuillez raccourcir temporairement les
deux pinspour effacer les données avec un objet métal.

Conserver les données  Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS en positionnant les deux pins une fois avec un objet
en métal lorsque le PC est désactivé. Evitez surtout d’effacer le CMOS lorsque le
PC est allumé, cela endommagera la carte mére.
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Cavalier d'alimentation USB : JUSB_PW1
Ce cavalier vous permet d’activer ou désactiver la fonction ‘Sortie de veille S3/S4/
S5 par périphérique USB ou PS/2'.

[a]a]o)
JUSBPW1 [a]a]a)

a1

Désactivé Activé

IMPORTANT

Si vous placez le cavalier sur Activé, I'alimentation doit pouvoir fournir 2A.

Emplacement PCI Express
L’emplacement PCl Express supporte la carte d’extension d’Interface PCI Ex
press.

Emplacement PCle x16

Emplacement PCle x1
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n'ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec 'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, and <Delete>.

La barre menu

Main Menu
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du systeme tel que
I'heure, la date etc.

Advanced
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.

Overclocking
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.

M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security

Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d'utilisateur.
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Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit

Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.
Overclocking

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc

d DRAM Configuration

Current CPU / DRAM Frequency
Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU et de la mémoire. Lecture
uniquement.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence du proces-
seur reliée a la fréquence externe ou de la carte mere. Il est disponible seulement
quand le processeur supporte cette fonction.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si 'ordinateur fonctionne en batterie ou en
I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra apres que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.

Intel Turbo Boost

Cet article apparait lorsque vous installez un CPU supportant I'Intel Turbo Boost
Technologie. Ce menu sert a activer ou désactiver I'lntel Turbo Boost Technolo-
gie. Elle peut augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les
applications demandent une meilleure performance et le TDP reste dans la plage
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de température. Elle peut également offrir une augmentation de la puissance sans
erreurs (Dynamique augmentation, baisse par étape).

OC Genie Button Operation
Ce domaine sert a activer/ désactiver la fonction OC Genie.

DRAM Frequency
Ce menu sert a ajuster la fréquence de la mémoire.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d’étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de con-
figurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration”
relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage contréle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il contréle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit & précharger. S'il 'y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

tRAS
L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRFC
Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

61



tWTR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

tRRD
Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.

tFAW
Cet article sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

twcL
Cet article sert a régler le timing tWCL (Write CA S Latency).

tCKE
Cet article sert a régler le timing tCKE.

Advanced Channel 1 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée pour chaque canal.

GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking des graphiques inté-
grés.

GT Ratio
Ce réglage contrdle le ratio de la fréquence graphique intégrée pour activer les
graphiques intégrées de fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.

Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence ajustée de graphique intégrée. Lecture uniquement.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mere fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

IMPORTANT

* Si vous n‘avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le réglement EMI local..

*

N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d'overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocke.
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DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension de la mémoire.

CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster les fonctions du CPU.

Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs processeur avtivés.

Limit CPUID Maximum
Il est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux anciens systéemes
d’opération.

Execute Disable Bit

La fonctionnalité Intel Execute Disable Bit peut prévenir des attaques malicieus-
es de “buffer overflow” lorsqu’il est combiné avec un systeme d’opération sup-
portant cette fonctionnalité. Permet au processeur de classer les zones dans la
mémoire ou le code d’application peut exécuter et ou il ne peut pas. Lorsqu’un
ver malicieux tente d’'insérer un code dans le buffer, le processeur désactive
I'exécution du code pour prévenir le dommage ou la propagation du ver.

Intel Virtualization Tech
Ce menu sert a activer/ désactiver I'Intel Virtualization Technologie. Pour plus
d'informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

Power Technology
Cet article vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

C1E Support
Activer cet article pour réduire la consommation d’alimentation du CPU lors de
I'arrét. Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

La fonction Overspeed Protection permet de surveiller le CPU actuel ainsi que
sa consommation d’énergie. Si elle surpasse un certain niveau, le processeur
réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez overclocker votre CPU,
mettez le en [Disabled].

Intel C-State

C-state est un statut du management de I'alimentation qui significativement
réduit I'alimentation du processeur quand il est inactif. Ce domaine apparaitra
seulement si vous installez un CPU qui supporte la Technologie c-state.

Package C-State limit
Ce domaine vous permet de choisir une limite C-state.

Long duration power limit(W)
Ce menu vous permet d'ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

Long duration maintained(ms)
Ce domaine vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite
d’alimentation d’'une longue durée.
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Short duration power limit(W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Ces domaines vous permetent d’ajuster la limite TDP pour turbo de primaire/
secondaire niveau.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reset
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Changes

Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes

Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults

Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==

Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.
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DEUTSCH

EINLEITUNG

Danke, dass Sie das H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3)-Serie
Micro-ATX Mainboard (MS-7680 v5.x) gewéhlt haben. Diese Serie basiert auf
dem Intel® H61 Chipsatz und ermdglicht so ein optimales und effizientes System.
Entworfen, um den hochentwickelten Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstiitzen,
stellt die Serie die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen Hochleis-
tungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= |ntel® Sandy Bridge Prozessor fir Sockel LGA1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz
= |ntel® H61 (B3) Chipsatz

Speicher
= 2 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max. 16GB)
= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Unterstitzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® RTL8111E (H61M-P35 (B3)
/HB61M-P25 (B3))

= Unterstiitzt LAN 10/ 100 iber Realtek® RTL8105E (H61M-P22 (B3))

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887

= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA

m 4 SATA 3Gb/s Anschlisse Uber Intel® H61 PCH

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgénge

1 PS/2 Mausanschluss

1 PS/2 Tastaturanschluss
4 USB 2.0 Anschliisse

1 DVI-D Anschluss*

1 VGA Anschluss*

1 LAN Anschluss

3 Audiobuchsen**

*(Die DVI-D & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem

Grafikprozessor.)
**(Die 7. und 8. Kanale missen an der Frontplatte ausgegeben werden, um
den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
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= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- 3 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 Serielle Stiftleiste
- 1 Parallele Stiftleiste
- 1 TPM Stiftleiste
- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Gehéausekontaktschalter

Steckplatze

= 1 PCle 2.0 x16-Steckplatz

= 2 PCle 2.0 x1-Steckplatze

Form Faktor

= Micro-ATX (19,5 cm X 24,3 cm)
Schraubenlécher fiir die Montage

= 6 Schraubenlécher fiir die Montage

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehor Teilenummern bendtigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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SCHRAUBENLOCHER FUR DIE MONTAGE

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, miissen Sie das Mainboard in das Chas-
sis in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenlochern auf
dem Mainboard sind wie nachfolgend gezeigt.

{1

E/A-Abschirmung
des Chassis.

Die Seite muss =i H
nach hinten, die
Position fir die

MluwwlT

EEEE) G
[EEE2E} GERED  GREEED  (EEED

—) Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten
auf Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schrauben-
I6cher in den Abstandshaltern.

WICHTIG

* Zur Verhiitung von Schédden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen
dem Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnédtige Abstandshalter
montiert auf dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Main-
board ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards
verursachen kann.
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt tber folgende Anschliisse:

PS/2 Maus

USB 2.0 Anschliisse VGA

DVI-D Anschluss Anschluss
=

g -k
I

PS/2 Tastatur USB 2.0
Anschllsse

WICHTIG
Die DVI-D & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem Grafikprozessor.

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie dartiber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren darlber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und
halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kiihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie iiber keinen Kiih-
ler, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und zu installieren.

Erklarung zur LGA 1155 CPU
Die Obserseite der LGA 1155 CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleit-
paste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und
den Kihler ordnungsgemaR zu installieren. Ein fe-
hlerhafter Einbau fiihrt zu Schéden an der CPU und
dem Mainboard.

1.
2.

Offnen Sie den Sockelverschluss-hebel.

Klappen Sie den Hebel ganz auf und 6ffnen Sie
die Metallverschluss-klappe.

Vergewissern Sie sich anhand der Justiermar-
kierungen und dem gelben Dreieck, daR die
CPU in der korrekten Position ist. Setzen Sie
anschlieRend die CPU in den Sockel.

Entfernen Sie die Kunststoffkapp. SchlieRen
Sie die Abdeckung des Sockels und driicken
Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck
nach unten.

Arretieren Sie den Hebel unter dem Riickhalte-
haken des CPU-Sockels.

Kontrollieren Sie die vier Haken sind in rich-
tiger Position, bevor Sie die Kihlvorrichtung
anbringen. Driicken Sie den Verschlusshebel
mit leichtem Druck nach unten und arretieren
Sie den Hebel unter dem Riickhaltehaken des
CPU-Sockels.

Flhren Sie den CPU-Kiihler ber den CPU-
Sockel. Drehen Sie das Mainboard um und
vergewissern Sie sich, dass das der Kihler kor-
rekt installiert ist.

SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des
CPU Liifters mit dem Anschluss auf dem Main-
board.

WICHTIG

* Visuell untersuchen Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. Wenn nicht, entferne
Sie die CPU durch eine reine Vertikalbewegung und neu zu installieren.

* Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
Uber die CPU Kiihlerinstallation.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen
1. Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Dricken Sie anschlieRend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Die goldenen Kontakte
sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steck-
platz sitzt.

3. Der Kunststoffbiigel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt au-
tomatisch ein.

WICHTIG

* Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

* Um einen sicheren Systemstart zu gewahrleisten, bestticken Sie immer DIMM
1 zuerst.

* Aufgrund von Einschrénkungen durch die Hardware sollten Sie die folgende In-
stallationsreihenfolge einhalten: Zuerst Speichermodule, dann Grafikkarte. Bei
der Deinstallation entfernen Sie bei Bedarf zunéachst die Grafikkarte.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

Serial ATA Anschliisse: SATA1~4
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA. An jeden
Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.

WICHTIG

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéhrend der Datenliibertragung fiihrt.
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Stromanschlisse fiir Lifter: CPUFAN, SYSFAN1

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1

6:411
*y
9

X\

SR, =7
RIS E
2o <y 5L =
> s

TPM Module Anschluss: JTPM1
Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

USB Frontanschluss: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel 1/0O Connectivity
Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlielen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,
MP3-Player, Drucker, Modems und ahnliches.
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Frontpanel Anschliisse: JFP1

Die Anschlisse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfiillt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier |asst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate
direkt anschlieBen.

S/PDIF-Ausgang: JSP1
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.

Gehéusekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
gedffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.

&
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgan-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Parallele Schnittstelle: JLPT1

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.

Steckbriicke zur CMOS-Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird iiber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration 16schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

Halten Daten Loéschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS Iéschen, indem Sie die Pins1-2 verbinden, wéhrend das
System ausgeschaltet ist und danach wieder 6ffnen. Versuchen Sie niemals die
Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschédigen.
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Steckbriicke zur USB-Stromversorgung: JUSB_PW1
Diese Steckleiste ermdglicht es, den Rechner Uber die S3/S4/S5 Funktion per

USB und PS/2 zu starten.

o|jo|o Cn
JUSB PW1 [Glolo E_L

pe) a1 1

Deaktiviert Aktiviert

WICHTIG
Wenn Sie den Jumper auf Aktiviert setzen, mul3 das Netzteil mindestens 2A
leisten.

PCle-Steckplatz
Der PCle-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCle-Schnitt-

stelle.

PCle x16-Steckplatz

PCle x1-Steckplatz
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstiiberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte |hr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betétigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

Die Meniileise

tup Utility - Copyright (C) 20.

Systen Date

Main Menu
In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced

Verwenden Sie diesen Menipunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
Ihrem System vorzunehmen.

Overclocking

Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

M-Flash
In diesem Men( kénnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).
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Security
Mit diesem Meni kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Menii, um die Prioritit der Boot-Geréat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kdnnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Veréanderungen speichern oder I6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

Overclocking

» Advanced DRAM Conf ig;

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige - keine Anderung maglich.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfliigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstiitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency -
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige — keine Anderung moglich.

Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet lhnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

EIST

Die erhéhte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie
stitzen.

Intel Turbo Boost
Das Untermeni erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo
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Boost Technologie unterstiitzt. Hier kdnnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie
aktivieren/ deaktivieren. Die Prozessorfrequenz kann dynamisch erhéht werden,
wenn Anwendungen mehr Leistung verlangen und genligend Reserven zur maxi-
malen Leistungsaufnahme bestehen. Die Leistung kann dynamisch erhéht oder
reduziert werden (Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie-Taste aktivieren/ deaktivieren.

DRAM Frequency
Hier kénnen Sie die Speicher-Frequenz angeben.

Adjusted DRAM Frequency B
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung madglich.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermenii durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwéhlen [Manual] eingestellt, kdnnen Sie den DRAM Timing und die fol-
genden “Advance DRAM Configuration” Untermenii anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In diesem
Untermentii kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzdgerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fiihrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
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Speicherzelle.

tWR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorge-
ladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

tWTR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwie-
derherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu liberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzégerung fiir unterschiedliche Banke fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

twcL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

Advanced Channel 1 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

Adjusted GT Frequency R
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maglich.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.

WICHTIG

* Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitidt und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.
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* Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

* Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie Ubertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine vortibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (bertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

DRAM Voltage
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. In den
Unterpunkten kénnen Sie die CPU-Funktionen anpassen.

Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswéhlen.

Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors
fur altere Betriebssysteme begrenzen.

Execute Disable Bit

Die Funktionalitat des Intel’s Execute Disable Bits kann an den Rechner gerich-
tete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, wenn das Betriebssystem die CPU-
Eigenschaft unterstiitzt. Die Option der CPU erlaubt die Steuerung in welchen
Bereichen des Speicher Behle ausgefiihrt und welche blockiert werden kénnen.
Wird ein schadhafter Befehl in den Speicher geladen verhindert die CPU-Funk-
tion die Ausfiihrung des Befehls, um vor Schaden oder Verbreitung von Viren
/ Wirmern zu schiitzen.

Intel Virtualization Tech
Hier kénnen Sie die Intel Virtualisierungs-Technologie aktivieren/ deaktivieren.
Fir weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

Power Technology
Hier kénnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswéhlen.

C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

OverSpeed Protection

Die Funktion des "Overspeed Protection" kann den aktuellen CPU Status
sowie seine Leistungsaufnahme (iberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau
Uibersteigt, verringert der Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie
Ihre CPU Ubertakten, deaktivieren Sie diese Option [Disabled].

Intel C-State

C-Status ist eine Stromsparfunktion um die Leistungsaufnahme der CPU im
Ruhezustand deutlich zu senken. Diese Option erscheint, wenn der Prozessor
die Option unterstitzt.
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Package C-State limit
Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswéhlen.

Long duration power limit(W)
Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstel-
len.

Long duration maintained(ms)
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fiir die TDP Leistungsgrenze (W) fiir einen
bestimmten Zeitraum ein.

Short duration power limit(W)
Hier konnen Sie die TDP Leistungsgrenze fir einen kurzen Zeitraum
einstellen.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die primaren/ sekundaren Ebene
Turbo einstellen.

Save & Exit

Discard Changes and Exit .
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reset
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes R
Mit diesem Men(punkt speichern die Anderungen.

Discard Changes .
Mit diesem Menlipunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==

Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Gerat auswahlen.
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PYCCKUN

HAYAJ10 PABOTHI

Bnarogapum Bac 3a BbiGop cuctemHoi nnatel cepum H61M-P35 (B3)/
H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3) (MS-7680 v5.x) Micro-ATX. [ins HauGonee
3 PEKTUBHON PaBOTbI CUCTEMbI CEPUN U3rOTOBINEHBLI HA OCHOBE YMNCETOB
Intel® H61. CuctemHas nnata paspaboTtaHa Ansi COBPEMEHHOTO npoLeccopa
Intel® LGA1155, o6ecneunBaioT BbICOKYHO NPOU3BOANUTENBHOCTL U SBMSIOTCS
peLueHveM Ans npodeccroHanbHeIX nnathopm Ha 6ase MK.

KoMroHeHTbI crcTeMHoi nnartb!

use
Bottom keyboard

CPUFAN

JPWR2

JPWR1

SvsFANT

PCI_E2
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1 JLPT1 2 JUSB3 JusB PW1 JFP1

JUsB1 JUSB:
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XAPAKTEPUCTUKA

Mopaepxka npoLeccopos

= [poueccop Intel® Sandy Bridge B koHcTpykTMBE LGA1155
(lns nony4enus nonHoro criicka nogaepxvisaembix CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncer
= Intel® H61 (B3)

MamsaTts
= 2 cnota DDR3 DIMM nopaepxusator DDR3 1333/ 1066 SDRAM (Max. 16'B)
= [logaepxka ABYXKaHaNbHOro pexvma
(3a gornonHuTensHow MHGopMaynesi 0 COBMECTUMbIX KOMIOHEHTax, MoceTuTe
cavit  http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= [lognepxka LAN 10/ 100/ 1000 Ha unnceTe Realtek® RTL8111E
(H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3))

= [oapepxka LAN 10/ 100 Ha umnceTe Realtek® RTL8105E (H61M-P22 (B3))

Ayavo

= HTerpupoBaHHbIii unnceT Realtek® ALC887

= [loaaepxka 8-kaHanbHOro BbIXxoAa ayano

= CoBMECTMMOCTb co crieumdukaumeit Azalia 1.0

SATA
= 4 nopta SATA 3I6/c Ha uunceTe Intel® H61 PCH

KoHHekTopb!
= 3apgHeil naHenu
- 1 PS/2 nopt mbiwn
- 1 PS/2 nopt knaBuatypsl
- 4 nopta USB 2.0
- 1 nopt* DVI-D
- 1 nopt* VGA
- 1 pasbem LAN
- 3 3BYKOBbIX pa3bema C rmbk1uM nepeHasHaveHnem™
*(MopTel DVI-D 1 VGA pabortatoT Tonbko B npoueccope Integrated Graph-
ics Processor.)
**(Ons BbIBoAA 7.1-kaHanbHOro 3ByKoBOro adpdpekra, 7-i v 8- kaHansl
Heo6X0AMMO BbIBECTM Yepes nepeaHIolo NaHerb.)
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= Pa3beMbl, yTCAHOBIEHHbIE Ha NnaTte
- 3 pasbvema USB 2.0
- 1 pasbem Anst NOAKIIOYEHUSA ayAno Ha nepeaHen naHenm
- 1 pasbem nocrefoBaTensLHOro nopta
- 1 pasbeM napannenbHoro nopra
- 1 pasvem TPM
- 1 pasbvem S/PDIF-Out
- 1 pasbem aaTumka OTKpbIBaHWs koprnyca
Crotbl
= 1 cnot PCle 2.0 x16
= 2cnota PCle 2.0 x1

®opm Pakrop
= Micro-ATX (19.5 cm X 24.3 cm)

Kpennexue
= § OTBEPCTUI ANsi KpenneHus

Momoub B MpUoOBpeTeHUn AOMOMHUTENbHBIX aKCECCyapoB W MOWCKE Homepa
V3AEenna MOXHO HaWTW no agpecy http://www.msi.com/index.php
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OTBEPCTUA AJ1A BUHTOB

ﬂpm yCTaHOBKe CUCTEMHOW nnatbl HY>XHO BCTaBUTb eé B Kopnyc B npaBuJibHOM
HanpasneHun. PaaMeLIJ'eHVIﬂ OTEepCTMﬁ ANA BUHTOB NOKa3aHbl HWXe.

BokoBble CTOPOHbI
criepyeT NpoTuB
3afiHero kopnyca,
pasmeLleHre

Ans npoTekTopa
Bxofa/ BbIxofa
Kopnyca.

[EEEER]

[EEE2E} BEEED  (EEED  (EBEED [EEEEH

—) OtsepcTus ansi BUHTOB

CriefyiiTe ykasaHusiM Bbillie YKa3aHHO NS YCTAHOBKYW AepxaTeneii B npaBuiibHOM
MECTe B KOpMyce U 3aTeM BB WHTUTE BUHTbI Yepe3 OTBEPCTUS ANsi BUHTOB B
nepxartenu.

BHUMAHWE

* Bo usbexaHue MoBpex[eHuii K CUCTEMHOV nnare, fobovi KOHTaKT Mexay
npoBoAKaMu CUCTEMHOV Mnatkbl 1 KOPMYCOM Ui Heobsi3aTesbHbIN AepaTerib
YycTaHoBIIeH B KOPITyce 3anpeLyeH.

* Ybeautecb B TOM, YTO Ha CUCTEMHOV nnate WM B KOPIyce HeT HUKaKoro
METannn4eckoro KOMIMOHEeHTa, KOTOPbIi MOXeT Bbl3BaTb 3aKopadnsaHue
cucTemHow nnare.
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3AOHAA MAHETNb

SEAHHH naHenb NpeaocTaBndaeT cneaylne pasbembl:

Pasbem
PS/2 Mbiwb LAN M~

!'Iv@ﬁm:

S

Mopt USB 2.0
Mopt DVI-D Mopt VGA

-

L
PS/2 Mopt USB 2.0
Knasuatypa

k®)

BHUMAHWE

loptel DVI-D n VGA pabotaroT Tornbko B npoyeccope Integrated Graphics Pro-
cessor.

YCTAHOBKA OBOPY[1IOBAHUA

Orta rnaea nocesLleHa BonpocamM yCTaHOBKM npoueccopa v MO,CIyJ'IBI;I namaTu, a
TaKKe yCTaHOBKe NepeMblvyeKk Ha cuUcTeMHoV nnate. I'Ipm yCTaHOBKe OsOpy,ClDBaHVIﬂ
6y,cu>Te BHMMATEIbHbI, CJ'Ie,ClyI7IT8 yKasaHuaM no yCTaHOBKe.

YcraHoBka npoLieccopa 1 BeHtunsitopa anst LGA1155

Mocne ycTaHoBKM mpoueccopa HEOBGXOAMMO YCTaHOBUTb BEHTUNSTOP ANs
npefoTBpaLLeHns neperpesa npoueccopa. Mpu oTCYTCTBUM BEHTUNSTOPA Nepes
BKITHOYEHME KOMMbIOTEPA NMPOKOHCYNbTUPYNTECH C NPOAABLIOM.

YcraHoBka npotieccopa LGA 1155
Bua npoueccopa LGA 1155 c BHelwHelt CTOpoHbl. He 3abynpTe HaHecTu
TennonpoBoasLLyio nacTy Ans Gonee apdeKTUBHOrO TennopaccensaHus.

Knitou ans yctaHoBKM Kniou ans yctaHoBKku

JKEnTbIN TPeyronbHWK SIBNSIETCS MHAUKATOPOM 1 KOHT.
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Cnepyite fdaHHbIM YyKasaHWAM [Nsi NpaBUIIbHON
yCTaHOBKN. HenpaBurbHas ycTaHoBKa npuBefeT k
NOBPEXAEHMIO MPOLIECCcopa 1 CUCTEMHO NnaTbl.

OTkpoiiTe pblyar KpenneHus.

2. TMopgHuMUTE pblYar u OTKPONTE METaNIMYECKYHO
KPbILLKY ATst yCTaHOBKM MpoLieccopa.

3. Y6eauBwucb B MNpaBWUMbHOW  OpUEHTaLUM
npoleccopa, NomecTuTe  npoueccop B
pasbem. OBGpaTuTe BHWMaHWE, YTO BblIEMKM
Ha npoueccope [OMKHbI COOTBETCTBOBATh
BbICTYMam Ha NpoLeCCOPHOM pasbeme.

4. CHuMUTE nNNacTMKOBYK KpbilKy. Onyctute
MeTannm4yeckyio KPbILLIKY MexaHu3ma
KpenmneHus.

5. OnyctuTe pbl4ar Ha KpbIKY MexaHusma
KpenneHus u 3apukcupyiTe ero.

6. [llepen ycTaHOBKOW BeHTUNATOpa ybeawTecs,
4YTO BCe YeTblpe 3allefniku  MpaBUITbHO
copueHTMpoBaHbl.  CoBMecTUTE — OTBepCTUst
CUCTeMHOW MnaTbl C 3allenkamu KpenneHust
BeHTUnsitopa.  [pwkmute  paguatop  C
BEHTUNSTOPOM K MpoLeccopy W npocreauTe,
YTOGbI YeTblpe 3allenkvi BOLUMM B OTBEPCTUst
CUCTEMHOW MnaTbl.

7. HaxmuTe Ha 4eTbipe 3allenkv U 3akpenute
BEHTUNATOP. MepesepHuTe CUCTEMHYIO
nnaty un ybeautech, YTO 3allenkn HaaexHo
YAEPXNBaIOT BEHTUNATOP.

8. HakoHeL, noakntouuTe kabenb BEHTUNSTOPa NpoLeccopa K COOTBECTBYOLLEMY
pasbemy Ha nnare.

BHUMAHVE

*

*

*

*

MpoBepbTe MpaBUbLHOCTL YCTAHOBKU MPOLeccopa B pa3bem BU3YAsbHO.
Ecnm  npoyeccop ycTaHoBIIEH HerpasuiibHO, TO BbIHBTE [POLECcop M
nepeycraHosuTe.

WHgbopmaymio 06 yctaHoBrneHHoMm rpoyeccope cmotpute B BIOS.

Ecnun npoyeccop He yctaHoBreH, Bcerga 3akpblBaiiTe pa3bem rnactukoBo
KprLUKOﬁ Ans npegoTspalyeHns MNosIoMoK U rnonagaHns B Hero rpsi3v v rbiiu.

3a gononHuTensHoV nHgopmaymeri ob ycTaHoBKe BEHTUNATOpa npoyeccopa
obpatuteck K JOKYMeHTauum B yrnakoBke BEeHTUIISITOpa npoLeccopa.
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YcTaHoBKa MOAyneii naMsit

1.

Moaynu naMsiTi MMEeLoT TOMBKO OAHY NPOpe3b B cepeavHe. Moaysb BoAeT B
pasbeM TOMbKO MNPy NPaBUILHOV OPUEHTALWN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTukanbHOM HanpasneHun. 3atem
HaXXMuUTe Ha Hero, 4TOObI 30/104EHbIE KOHTaKTbl fﬂyGOKO norpysunnce B
DIMM cnot. Ecnn mogynk namsitu npaeunsHo BoLuen B DIMM croT, sonoteie
KOHTaKTbl Gy/yT NOYTH He BULHBI.

3. MMnactukoBble 3alienkM Ha o06OMX KOHUax pas3bema  3aKporTcs
aBTOMaTU4YeCKn.

BHUMAHUE

* [ins paboTel B [ABYXKaHaNbHOM pexume ybeauTeck, YTOo B pasbemax pasHbiX

*

*

KaHasoB y Bac yCTaHOBMEHbI MOAY/M OAHOro TUMa U OAMHaKOBOW eMKOCTH.
Yrobbl cuctema 3arpyxanachk, BHavane yctaHoBute Moaysnb B pasvem DIMM1.

B cootseTcTBUM C OrpaHu4eHusIMM annapatHoro obecrnedeHusl crenyet
COﬁﬂfOﬂaTb MOpsAOK YCTaHOBKKU. CHaYara yCcTtaHaBIMBaroTCs MoZysn namsitu,
3atem rpaghuyeckas kapta. lpu pasbope cHayana u3srekaeTcs rpaguyeckas
KapTa, ecnv aTo HeobxoaMmo.
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24-KOHTaKTHbIV pasbeM nutaHust ATX: JPWR1

OTOT pasbem MO3BONSET MOAKNOYATL 24-KOHTaKTHbIA Gnok nuTaHns ATX K
cuctemHoit nnarte. Mepea nogxioueHnem yb6eamTech, HTO BCe LTbIPbKU pa3beMa
oT 6rioka NUTaHUsi POBHbIE, N OH MPaBUINbHO COPUEHTUPOBaH. NOTHO BCTaBbTe
€ero B pa3beMm Ha CYCTeMHOIi nnare.

4-KOHTaKTHbIV pagbem nutanua ATX: JPWR2

OtoT pasvem nuTanms 12BT umcnonb3yetcA Ans obecneyeHns nuTaHus
npolieccopa.

BHUMAHWE

Yb6eautecn, uyto Bce pazvembl nutaHus ATX npaBuibHO MNOAKIHOYEHB.

Pasbem Serial ATA: SATA1~4
Pasbem Serial ATA — 3T0 BbICOKOCKOPOCTHOM NopT UHTepdeiica Serial ATA. StoT
pasbem Mo3BoNseT NOAKIYNTL TONLKO OAHO ycTpoiicTBo Serial ATA.

WUsberaiite peskux nsrnbos kabens Serial ATA. B npotusHom criy4ae MoryT
BO3HUKHYTb OTepU AaHHbIX Npy nepegade.
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Pasbem nutaHus BeHtunsitopos: CPUFAN, SYSFAN1

PasbeMbl NUTaHWSi BEHTUMATOPOB MOAAEPXVBAIOT BEHTUNSTOPbI C MUTaHMEM
+12B. Tlpu nOAKMYEHNU HeoBXoAMMO MOMHUTB, YTO KpacHblii MpPOBOA
nopknoyaeTcs K WwWuHe +12B, a YepHslii - k 3emne GND. Ecnu cuctemHasi nnata
COAEPXUT MUKPOCXEMY annapaTHOro MOHWUTOPUHIa, Heo6XOAMMO MCMoNb3oBaThb
crneumanbHble BEHTUNISTOPbl C AATYMKOM CKOPOCTW AJist peanu3auun yHKuumn
yrNpaBneHnsi BEHTUNATOPOM.

CPUFAN SYSFAN1
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> o

Pasbem TPM Mogyns: JTPM1

3T0T pasbem npegHasHayeH Ansi noaknodeHust TPM (Trusted Platform Module)
mMoayns. 3a AOMNOMHUTENBHON MHbopMaLMeE N BO3MOXHOCTSIMU UCMONb30BaHNS
obpaTtutech k pykoBoacTBy nnathopmbl 6esonacHoctn TPM.

Pasbem USB nepegHeii nasenu: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

Pasbewm, koTopblii coBMecTuM co creyudukaumeii Intel® 1/0 Connectivity Design
Guide, ngeaneH Ans NOAKMIOYEHUS TaKMX BbICOKOCKOPOCTHBIX MepudepuiiHbix
ycTtpoiicTs kak USB HDD, uudpasbix kamep, MP3 nneepos, NpuHTEPOB, MOAEMOB
nT.Ao.
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Pasbembl Anst nofkrioueHnsi nepenHeii naHenn: JFP1

3T0T pasbem obecrneuvBaeT MOAKIIOYEHWE KHOMOK U MHAMKATOPOB NepeaHeit
naHenu. OH cooTBeTcTBYeT creumdukauum Intel® Front Panel 1/0 Connectivity
Design Guide.

Pasbewm nocneposarensHoro nopra: JCOM1

OTOT pa3bem BbICOKOCKOPOCTHOrO KOMMYHUKaLUMoHHoro nopta 16550A, c
vcnonb3oBaHunem 16-6aintHbix FIFO. MpeaoctaBnsieT BO3MOXHOCTb NOAKMIOUUTL
nocnefoBaTenbHOe YCTPOCTBO.
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Pasbem S/PDIF-Out: JSP1
OT0T pasbem ucnonbayeTcs Ans noakntoyveHus uHtepdeiica S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) ans nepeaauv 3syka B LudpoBom copmare.

Pasbem gatymka oTkpbiBaHusi kopryca: JCI1

K aTomy KoHHeKTOopy mnopkmiodaeTcs kabenb AaTumka OTKpbIBaHWS kKopnyca,
YCTaHOBIEHHbIN B kopryce. [lpu OTKpbIBAHUM KOpMyca €ero MexaHusm
akTuBmanpyeTcs. Cuctema 3anomMmHaeT 3To cobbiTue 1 BblAaeT npeaynpexaeHe
Ha akpaHe. [MpeaynpexaeHne MoXHO OTKIIUMTL B HacTpoiikax BIOS.

&
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Ayavo pasbeM nepepHeii naHenu: JAUD1
Pasbem no3sonsieT NoAKNo4NTL ayamo Ha nepefHeii naHenn. OH cooTBETCTBYET
cneuyudukauyuu Intel® Front Panel I/0 Connectivity Design Guide.
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Pasbem napannensHoro rnopta: JLPT1

OTOT KOHHEKTOp MWCMonb3yeTcs AN MOAKMIOYEHUSI OMUMOHANBHOW  MnaHKu
napannenbHoro nopta. [lapannenbHblii NOPT - 3TO CTaHAAPTHbIA  NOPT
Aans npuHtepa. OH noppepxuBaeT pexumbl EPP  (ycoBeplueHCTBOBaHHbIN
napannensHblii nopt) u ECP (napannenbHblii NOPT C AOMNOSMHUTENbHbLIMU
BO3MOXHOCTAMM).

Mepembiuka ounctkn CMOS: JBAT1

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS-namsiTb ¢ nuTaHnem oT 6aTtapeiikv, XpaHsiwas
AaHHble 0 koHdurypaumn cuctembl. C nomolbio namstn CMOS onepauyvioHHas
cucTemMa aBTOMATUYECKU 3arpykaeTcsi Kawablidi pa3 npu Bkmouvenun. Ecnun
HeobxoArMo cOpPOCUTL KOHGUIypaLmo CUCTEMbI, BDEMEHHO 3aKOpoTUTe 3TN ABa
KOHTaKTa, UCMOoMNb3ysi MeTannmyeckuii o6bexT.

XpaHeHue C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHWE

Ounctka CMOS nponsBognTca coeanHeHneM [BYX KOHTaKTOB MeTarindeckum
npegMeToM npu OTKIIOYEHHOV cucteme. W3beravite oumctkm CMOS npu
pabortaroLyeii cucteme: 3To MOBPEAUT CUCTEMHYIO Nnaty.
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Mepemblyka nutanus USB: JUSB_PW1
OTa nepemblyka MO3BOMSET BKIHOYUTH/BLIKIIOUYUTE (DYHKLMIO "NpobyxaeHne n3
S3/S4/S5 no curnany ¢ USB n PS/2 ycTpoiicTs".

[o]a]o)
JUSBPW1 [a]a]a)

a1

BbikntoueHo BknitoueHo

BHUMAHWE

lNpu ycTaHoBKe nepembiykv B MornoxeHne BkrodeHo, ybeantecs B TOM YTO 610K
MUTaHus NOAAEPKNBAET Harpy3Ky ¢ Tokom 2A.

Crnor PCle
Cnot PCle noaaepxvBaeT AONOMHUTENbHbIE KapThbl pacluMpeHust uHTepdeiica
PCle.

PCle x16 cnot

PCle x1 cnot
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HACTPOWKA BIOS

Bkniounte nutanve komnbioTepa. [pu aTtom 3anyctutcs npoueaypa POST
(TecT BkmtoyeHust nuTaHus). Koraa Ha akpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Huxe
coobLeHne, HaxmuTe knasuwy <DEL> ans Bxoaa B pexum HacTpoiiku.

Press DEL to enter Setup Menu

(Haxwute DEL gns Bxoga B SETUP)
Ecnu xe Bbl He ycnenu HaxaTb HeobXOOMMYK KnaBully ANS BXoAa B MeHIO
HaCTPOIikn, NepesarpysnTe cuctemy n nonpobyiTe elle pas. [Ins nepesarpysku
BOCMonb3yiiTeck kHonkoit RESET nnn ogHoBpemeHHO HaxmuTe knasuwn <Ctrl>,
<Alt> n <Delete>.

CTpoka MeHio

tem Date

Main Menu (MeHto MmasHoe)
370 MeHI0 6a30BbIX HACTPOEK CUCTEMbI , TAKUX Kak AaTa, BpeMmsi U T. .

Advanced ([JononHuTenbHo)
B 3TOM MeHI0 HacTpanBaloTCsi AONONHUTENbHbIE NapamMeTpbl.

Overclocking (PaaroH)
B aTOM MeHIo ycTaHaBnmBatoTcst napameTpbl TaiMuHra DRAM v coyHkuwmia L.

M-Flash
Wcnonb3yeTcst Ans YTeHns/ npowmsku BIOS ¢ BHelUHero Hakonutens (Tonbko
FAT/ FAT32).

Security (BesonacHocTb)
WcnonbayeTcs Ans yCTaHoBKW naposien aaMUHUCTpaTopa U nonb3osarens.

Boot (3arpyska)
370 MeHo ncnonb3yTca AnA YCTaHOBKU npuoputeTa yCTpOIzCTB 3arpysku.
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Save & Exit (Bbixop ¢ coxpaHeHneM HacTpoek)

370 MEHI0 NO3BONSET 3arpy3nTb 3HAYEHNS MO ymMonyaHuio BIOS unu ctaHgapTHble
ycTpoiicTBa no ymonyaHuto B BIOS u Bbixog 13 HacTpoiiku BIOS ¢ coxpaHeHvem
nnu 6e3 3MeHeHwiA.

Current CPU / DRAM Frequency
DTV NYHKTBI NOKa3bIBalOT TekyLLyto YacToTy CPU 1 ckopocTb naMsiTu. Tonbko Ans
YTEHNS.

Adjust CPU Ratio

3ToT MYHKT KOHTPOJIMPYET MHOXUTEnb, I'Ipe,qHaGHa‘-leHHbll‘/‘l Ana onpeaeneHnsa
BHyTpeHHeVI TaKTOBOW YacToThbl npoueccopa B COOTBETCTBUM C BHELUHEeN TakToBOM
Y4acTOTOW WNM YacTOTON cucTeMHol nnatbl. OH AOCTyneH TOnMbKOo TOorAaa, Korga
npoLECCOp NOAAEPKUBAET 3Ty (DYHKLMIO.

Adjusted CPU Frequency
OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyto yactoTy CPU. Tonbko Anst YTeHus.

Internal PLL Overvoltage
OTOT NYHKT UCMonNb3yeTcs ANs perunupoBaHus HanpskeHust PLL.

EIST

TexHonorua Enhanced Intel SpeedStep nossonsieT ycTaHOBUTH YpPOBEHb
NpoU3BOAMTENBHOCT  MUKponpoLleccopa. JOTOT  NyHKT MOSBMsSieTCA  nocne
YCTaHOBKM MpoLeccopa, KOoTopblii NoaaepXuBaeT TexHonoruo SpeedStep.

Intel Turbo Boost

OTOT nNykHT mnosBnseTcs, korga Bbl ycTaHoBunu CPU, noapepxusaroLimii
TexHonorvto Intel Turbo Boost. 3TOT nyHKT wucrnonb3yetca Ans BKIKOYEHWs/
BbIkntoYeHns TexHonorum Intel Turbo Boost. OH noBbilaeT yacToTy npoleccopa,
Korga npuknagHele nporpammsl TpebytoT Gonblueii npoussoguTensHocT n TDP
npoLeccopa 39To Mo3BosisieT. 3Ta TEXHONOrMsi Takke obecrneynBaeT NnaBHYO
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MacwTabupyemoctb 3HepronoTpebnenus (Dynamically scale up, Speed-Step
Down).

OC Genie Button Operation
OTOT NYHKT NO3BONSIET BKIKOYUTL/BbIKMIOUYMTL dhyHKUMio OC Genie.

DRAM Frequency
|-|yHKT ynpaeneHusa COOTHOLUEHUEM YacToT NamMATU.

Adjusted DRAM Frequency
OTOT NYHKT nokasblBaeT TekyLyto yactoty DRAM. Tonbko Ansi 4teHus.

DRAM Timing Mode

Onpepensiet 6yayT nu TaimeHrn DRAM KoHTponupoBaTtbCst AaHHbIMKU 13 SPD
(Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. Mpu BbiGope 3HauYeHus
[Auto] TaimuHrn DRAM, BKkntoYasi MNyHKTbl MEHIO, MEPeYUCNEHHbIE HUXe,
ycTaHasnusatotcsi BIOS B cootBeTcTBMM C AaHHbiMM M3 SPD. YcTtaHoBka
3Havennsa B [Link] vnu [Unlink] nossonsieT Bpy4Hylo perynupoBaTb TaWMWUHMM
DRAM pocTynHble B 3TOM MEHI0.

Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoaa B noameHto. B noloMeHo Bam MOXHO permnuposaTtb
[OMNONHUTENbHbLIN TaiMuHr DRAM.

Command Rate
Ota HacTpoiika koHTponupyeT DRAM command rate.

tCL

OTOT NYHKT KOHTPONMpPYeT Bpems 3aaepxku CAS, koTopoe onpeaensieT nepuoz
(B TakTax reHepaTopa) mexay nonyyeHnem namsiteto SDRAM koMaHAbl YTEHNS
1 Hayanom ee BbIMONTHEHUS.

tRCD

Mpu o6HoBneHu DRAM, cTpoku v cTonbubl agpecyloTcsi pasaenbHo. JToT
NYHKT NO3BOSISIET BaM Onpeaenutb Bpemsi nepexopa ot RAS (row address
strobe) k CAS (column address strobe). Yem meHbLLe TakToB, Tem GbicTpee
pa6ota DRAM.

tRP

OTOT MYHKT KOHTPONMUPYET KOMMYECTBO TaKTOB, MNpeAoCTaBnseMbIX ANs
npeasapsina Row Address Strobe (RAS). Ecnu Bbigensietcs HegoctaTouHoe
Bpems Ans Toro, 4Ytobbl RAS Habpan Heobxoaumblii 3apsid, pereHepaums
DRAM Mo3XeT oka3aTbCsi HEMOHOW 1 MPUBECTM K NOTEPEe AaHHbIX. ATOT NYHKT
NPUMEHNUM, TONMbKO KOrga B CUCTEME YCTaHOBMEHA CUHXPOHW3MpOBaHHas
namsite DRAM.

tRAS

OTa ycraHoBKka onpefensieT Bpemsl, kotTopoe RAS 3aTpauvBaeTt Ha YTeHue u
3anu1ch B SHEKy NamsiTh.

tRFC

OTa ycraHoBka onpefensieT Bpemsl, kotopoe RFC 3aTpaunBaeTt Ha uTeHne u
3anu1ch B SIHEKY NamsiTh.
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tWR

MuHumaneHas BpeMeHHasa 3aep)Xka AnA BbINOMHEHUA onepauun 3anucun
nepeg KOMEH.C(OVI npeasapsaga. Mossonset ycunuTtensam CH4nTbiBaHUA 3anucatb
AaHHble B AYerkM NamaTu.

tWTR

MuHuManbHas BpemMeHHas 3aaepkka MexX/y BbINONHEHNEM KOMaHAb! 3anucy n
Havanom komaH/bl CYUTbIBaHWS ctonbua. Mo3sonseT cucteme BBOAA/BLIBOAA
COPOCUTL HAMPSKEHUS HA YCUIIUTENSX CHUTBIBAHNSI.

tRRD
Onpe,qenﬂeT 3a4epXKy nepexofda OT aKTUBHOr0-K-akTUBHOMY COCTOSHWUIO AnA
pa3Hbix 6GaHKOB.

tRTP
BpemeHHbI nHTepBan Mexay KoMaHaamm YTeHus u npeasapsaa.

tFAW
OTOT NyHKT ucnonbayeTcs Ans ycTaHoBku TaimuHros tFAW (four activate win-
dow delay).

twCL
OTOT NYHKT 1cnonb3yeTcsi Ans ycTaHosku Taimmnros tWCL (Write CAS Latency).

tCKE
OTOT NYHKT Ucnonb3yeTcs Ans yCTaHOoBKU TaiMuHros tCKE.

Advanced Channel 1 Timing Configuration
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NMogMeH0. 34eCb MOXHO U3MEHSTb TaMUHT
namsTV Ans KaXAoro kaHana.

GT OverClocking
Srot MNYHKT no3sonseTt BKIOYUTb/ BBIKIMIOUYNTD pasroH BnaeokapThbl.

GT Ratio
Ora HaCTpOﬁKa KOHTpONUpyeT OTHOoLLeHne TaKTOBOW 4acTOThbI EMAeOKaprI,HTOﬁbI
OHa paﬁoTaeT B pa3HbIX COYETaHUAX 4YacToT.

Adjusted GT Frequency
1ot MYHKT NOKa3bIiBaeT TEeKYyLLYI 4YaCcTOTy BUAeoKapTa. Tonbko Ana YTeHunsa.

Spread Spectrum

Tak Kak TaKTOBbI reHepaTop CUCTEMHOI NnaTbl MMMNYMbCHbIA, TO ero paboTa
BbI3bIBAET 3rneKTpoMarHuTHble nomexu - EMI (Electromagnetic Interference).
PDyHkumMs Spread Spectrum CHWXaeT 3TW MOMEXW, TEHEpUPYst CriaxeHHble
MMnynbCobl.

BHUMAHWE

* Ecrm y Bac HeT npobriem ¢ rnomexamu, octaBbTe 3HadeHue [Disabled]
(3anpeLyeHo) Ans nyYwes crabunbHoCTU u npou3soauTensHocTy. OnHako,
ecrnv y Bac BO3HUKAIOT JMIEKTPOMAarHuTHble nomexu, Bbibepute Spread Spec-
trum Ans1 X yMeHbLIEHUS.

* Yem 6onblie 3HadeHme Spread Spectrum, Tem Huxe 6yaeT ypoBeHb
MEeKTPOMarHUTHbIX MOMEX, HO CcuCTema CTaHeT MeHee cTaburnbHou. [ns
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BbIGOPa MOAXO[ALEro 3HaqyeHns Spread Spectrum, CBepbTECH CO 3HaYEHUIMN
YPOBHEVi 31EKTPOMArHNUTHBIX MOMEX, YCTaHOBEHHbIX 3aKOHOAATELCTBOM.

* He 3abyabTe 3anpetuTsb ucronb3oBaHne yHkymmn Spread Spectrum, ecriv Bbl
«pasroHsieTe» cUCTEMHYHO nnaty. To HeobXoaUMO, TaK Kak Aaxe HebOosbLLIO
Apebe3r CcurHanoB TaKTOBOIO reHepatopa MOXeT MpuBeCTU K OTKasy
«pasorHaHHoro» npoueccopa.

DRAM Voltage
OTOT NyHKT MCMONL3YeTCs ANs PeryniMpoBaHns HaNPsHKeHNs NamsTu.

CPU Features
Haxwmute <Enter> ansi Bxoga B NoAMeHI0. B NoloMeHio BaM MOXHO perMnupoBaTth
xapaktepuctukm CPU.

Active Processor Cores
OTtoT MYHKT no3sonsaet Bbl6paTb KONMMYeCTBO aKTUBHbIX A4ep npoueccopa.

Limit CPUID Maximum
OTOT NyHKT NpefHasHa4yeH ANs orpaHUyeHus ANMUHHbI MAEHTUUKALIMOHHOTO
HOMepa npoLeccopa NepeAaBaeMoro B onepaLyyoHHyo CUCTEMY.

Execute Disable Bit

Wcnonb3oBaHue TexHonorun Execute Disable Bit Intel nossonsiet nsteratb
YA3BUMOCTEV BbI3biBAEMbIX BPEAOHOCHBIMU MPOrpamMmmMamu 3KCryaTupyoLLmumMm
owwnbkn Tuna “buffer overflow”, ecnn arta TexHonorus nopaepxuBaeTcs
onepawoHHoi cuctemoil. OHa no3BonsieT MpoLeccopy pasaensiTb 30HbI B
naMsiT B COOTBETCTBUM C TEM, XPAHWUTCS NN B MAMSATU UCTIOMNHSEMbIA KO, unn
HeT. Korga BpefoHOCHasi mporpamma nonbiTaeTcst BCTaBUTbL kod B Oydep,
npoLeccop 3anpeTuT UCMOfIHEHMe Kofa, YTO OCTaHOBWT pacnpocTpaHeHue
BPEOHOCHOI NporpamMmmbi.

Intel Virtualization Tech

OTOT NYHKT MCMONb3yeTCca ANA BKIIOYEHNA/BbIKMIOYeHNs TexHonorum Intel Vir-
tualization. 3a pononHuTenbHoW uHdbopMmauvelt cMmoTpute odduumanbHbIi
BebcaiT Intel.

Power Technology
OTOT NyHKT No3BonsieT BbiGpaTh pexum TexHonoruu Intel Dynamic Power.

C1E Support
BkntounTe 3TOT NyHKT ANA CHWKeHUs aHepronoTpebnennst CPU, korga oH He
pa6oTaeT. He Bce npoueccopbl nogaepxmvsatoT Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

DyHkumna Overspeed Protection oTobpaxaeT notok Bblumcnenunin CPU n ero
aHepronoTpebnexne. Ecnu OHO NpeBbICUT OMpeaenéHHybIi ypoBeHb, TO
npoLEeccop aBTOMaTUYECKM MOHU3NT TaKTOBYIO YacToTy. Ecnu Bbl cobupaiitech
pasroHsite CPU, To ycTtaHoBuTe aT10T napameTp B [Disabled].

Intel C-State

C-state - aTO TexHomorus ynpaBneHUs NUTaHWeM, MpW KTUBALMW KOTOPOIi
3HauUMTENbHO MajaeT dHepro notpebrneHne npoleccopa B CrsLEM pexXume.
OTOT NyHKT AOCTyneH Tonbko npu ucnonb3oBanun CPU ¢ nopaepxkon
TexHonoruu C-state.
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Package C-State limit
OTOT NyHKT No3BonsieT BbibGpaTth C-state limit.

Long duration power limit(W)
OTOT NyHKT NO3BONSIET perynupoBaTtb NUMWT MolHocT TDP B TeyeHwun
NPOLOMKUTENIBHOTO BPEMEHU.

Long duration maintained(ms)
OTOT NYHKT NO3BONAET YyCTaHOBUTL BpeMsi paboTbl B NeperpyXeHHOM pexumMe.

Short duration power limit(W)
OTOT NyHKT no3BonsieT perynupoBate NUMWUT MolHocT TDP B TeyeHnum
KOPOTKOrO MPOMEXYTKa BPEMEHN.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
OTOT NYHKT NO3BONSET PEryn1poBaTh NMMUT MoLiHocTu TDP ans nepeuHoro/
BTOpMYHOro plane turbo.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
3710 MeHIo ucnonbayeTcst Ans cépoca BCcex U3MEHEHWI 1 BbIXOAA U3 HAaCTPOWKM.

Save Changes and Reset
3T0 MEHI0 NCMONb3yeTcs AN COXPAHEHUSI UBMEHEHWIA U Nepe3arpy3sku CUCTEMbI.

Save Changes
OTO MEHIO UCMONb3YeTCs A1 COXPAHEHWs N3MEHEHWIA.

Discard Changes
OT0 MeHI0 ncnonb3yeTcsa Anst copoca BCex 3MeHEHWIA.

Restore Defaults
3T0 MeHI0 UCMONb3yeTCs AMs 3arpy3kii ONTUMarbHbIX 3HAYEHWIA MO YMOMYaHuio,
yCTaHOBMEHHbIX NponasoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
YCTaHOBNEHHbIE YCTPOICTBA XPaHEHWSI AaHHbIX ByAyT NOSIBNATLCS B 9TOM MEH!0,
BaM MOXHO BbIGpaTh OAHO M3 HKX B KA4YECTBE 3arpy304HOro YCTPOWCTBA.
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faj 44 R 3
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RBGHEMET H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3) &5l (MS-7680
v5.X) Micro-ATX 4R, XLERFIZRET Intel® H61 S AN R REMAETIRIT
. JEE Intel® LGA1155 KEBBPTIRITHY. XERIIBHT S, Tillft
WRETFEBRER.
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A

AEEZR
n ¥ LGA1155 %49 Intel® Sandy Bridge 22288
(B THCPURIRFIEE , iB15/H

http://www.msi.com/service/cpu-support)

WA
= Intel® HB1 (B3) A
REXR

= 2 % DDR3 DIMM X% DDR3 1333/ 1066 SDRAM (&.it& X 16GB)

n RENBEER
(ETHEZERARBMIIEEL , #5E
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= B3 Realtek® RTL8111E (H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)) X% LAN 10/
100/ 1000

= B3 Realtek® RTL8105E (H61M-P22 (B3)) 3 #F LAN 10/ 100

M

= {4 Realtek® ALC887 S A BE

= 8 FEFIMME

= 3R Azalia 1.0 58

SATA
= J&i Intel® H61 PCH X% 4 4 SATA 3Gb/s i1

#n
= SEER
- 1NPS2 BARIRO
- 1 ANPS2 @&IKO
- 44NUSB20#A
- 14 DVI-D #A*
- 1N VGA#O*
- 1/NLANFEO
- 3N REMHFREA
*(t DVI-D M VGA O R THEEEREFLEE T, )
(R TEE 8 FEEK , 57 M 8 FELAMATEEMRM . )
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n AREED
- 34NUSB2.0#0
- 1A EEEREREN
- 1A BTIRAEN
- AN TR EN
- 1ANTPM D
- 14\ S/PDIF-Out 0
- AN BEARRNED

kit |

= 14 PCle 2.0 x16 {5

= 24 PCle 2.0 x1 &#&

HI A&

= Micro-ATX (19.5 /A% X 24.3 /A %))
EERA

n 6 PEERA

MREFEMINEYS  ABREMHSH , EUNBRZTROMNRREFAY
B8, LA http://www.msi.com/index.php
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LERERERE , YARERREBN A ARANENER, TREVRAER
ATFIE .

HEAR , LEE
HENFHER.

2
GEE) E=E s

[EEE2E} GEEEY EEEED EEEEY  EE3 GEEEM

o —Pp Bul

SREBEEEEERLZERINEE , REHERDEIRLABHEE,

EE
Y AT ER | B ILFEAR FRELSHEZEIEE , B EREL
52 RH B ERLATE,

* iﬁﬂ‘ég&ﬁ&fﬂﬁﬁéﬂﬁﬂ/\iﬁéﬁﬁlﬁﬁﬁ, BRMALZEA 1 AT EEE AL
IR
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BEEER
FEEREHTUATEA:
PS/2 B#x
USB 2.0 %0
DVI-D iR VGA i A
PS/2 @ US|
EE

1t DVI-D 1 VGA i OR THEFE M2 FREBEE T,

BHRER

FETRETCPUNMATRERSA AR ER EMBLKIRE, HEHTRER ,
HNMCEEAS  FEARBETHIRERFRE.
LGA1155 CPU MIRE RESE

YHE|ERRKCPUN , BHELBINEEANCPUT AT AN BARL . MREHN
CPUREHAN , BEHEEHRR , HEFNZAZERE,

LGA 1155 CPU féifr
LGA 1155 CPU WX , A — LHARIRTE CPU RE , HEEFHNHEM,

HEBH=AERAPIN
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BEREUTSIREBRZECPUNINE. HIRNER
A RE L BB BCPUM EARK IR,

1. FRET4,
2. HRAFIZSITFOMNE.

3. EWMETCPUEWRESMEE , MCPUBAR
B, MECPUNERR G, I8, —EBE
CPURY R A3 B

4. BRENEZ  BUFBRREEASRLE, &L
H#Fo

5. REEQHHFAEEF.

6. ERENFEH , BROMIBESENNE,
HWFRBHERLORENL. RRABAIET
E, BEFEMIEF#HERNENLE,

7. ETEMIANEEXNR. BHEER, U@L
mIAMTHREELEBEA.

8. &fE , MCPURRHBIRLEAER EHCPUR
BEREO.

EE

* BNCPUREERZKTHET , MRRALZE, EEHIHCPUN EM ZH.
* FEBIOSHEEFEX FCPUKIES.

* RECPUMARZSR , BIEBHRPEBZMECPUEE L, LUBRFEZR,

* XFCPURBZE ¥ AL , ESECPUNBEBEEN XY,
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REAFEA
1. AFRANFRRRE—MRO , RIESRERHZRIEE S,

2. EERAAFRAIDIMMERE K AEFHEAN  BEEAFEREFEDS T
A, YAFRATLIM , HBRFOFEFHAE. NRBEBNBEA
THE , BRETHEFERS.

3. FHRENFRARTHANFHEART2HE.

ZEE
*ENEERAT , —EERARKXBERZENAFER , BATRB A FIEE

°

* BRDBEHRL A E G ATFRERIEADIMM G HE F o

* BATREARIRE , (REIZIEAE T OZRMREIRIE . EALRRAFRARELRE
+ , WEXEEHZAT , EEBREF.
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ATX 24-Pin SBiF#0: JPWR1

BB O EEEATX 24-PinS8RERE . ES5ATX 24-PinsRERBAEEN |, EFH
SN, BRERBOELZESOER , SN SIRF CERTIR, FERE
SKEA , HEREERBIREOREERE.

ATX 4-Pin BjR#0: JPWR2
Je 12V BIREO A TR CPU #&8,

EE
BUBTEHE OSBRI S EHATXE R R R R EETTo

ER{T ATA $20: SATA1~4
WEOR—NEERITATARARO , SMEOATLUERE —NRITATARE,

EDFETATARHIITIOE |, X LER T BHBIEE K,
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RE®EIFR#EEO: CPUFAN, SYSFAN1

RBERZFH12VHREHART. HEFFREEINFELNEIBELELH
ERMAEH12V , MBBLRE , XMEFIGND, MREHEHNREREE
MRS . SRR —MERNRIT I REREMUN K RE S T E AL

ay
BEo

SYSFANT

TPM #3REEQ: JTPM1

HEAEE—NTPM (Trusted Platform Module)k, ESETPMELF A FM#
LIRBES AT AL,

Bi USB #0: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
A R Mintel® WIOF BEREZMERAMN, TLUEESENUSBELRE,
fianUSB HDD , 5B , MP3 #E1kes , T EHL , BiRERS,

Q QQ
o
by

,)P X
0%90
MO
o
N
Q

7
RS
N
Q o\b

06
Q.
3
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BEERED: JFP1
FREHTAANBERMERITX , ERITOEZED, ERMIntePFERA
R EARREN.

BTk EEO: JCOM1
BTHROR—NEWERI6 NFEHFIFOs M16550A BEEFRHD. BAERE
—NEBITRE,

S/PDIF-Out ¥0: JSP1
O ATFIEES/PDIF (Sony & Philips MFEERR) REREEKRFEME

To

HABEABRFFXED: JCI
WELSHYEFXEE, NRNEHETRT  ELLEE , RELERUR
B HAERBLETEBLES, EERX—BEER , B4 ABIOSREILE
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B EEARFHEQ: JAUD1
HEATLERZFBEERE M. ©FEIntel® 5B ERI/OEER T F M.

FTikEED: JLPT1
HEOATEE - MNIEO TR OEED, ©HTHDOR— MrERT G
0, B©XIFEPPOEREE H#1T O)MECPH BIAEH TR 0) M E X,

&8 CMOS Bk4&: JBAT1
FREEFE -4 CMOS RAM , HPRFNREEBHIEET —KINER Bthk
#35, @i CMOS RAM , REESXBHNATUBNEI S ARERS, WHE

CEERRGERBLE  THBLER SR NERREEX R MRE R
iR,
2
E W
REWE HEIRBE
3

HREXHRS , BALES G — 1 £ B Y EAF 5B — KK EBRCMOS., i#
RIERGTTHLETER CMOS ;| B ERIFF,
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USB sjRBkLL: JUSB_PW1
BB AR AR AREIAE TiE USB REM PS/2 KB , FRLM S3/
S4/S5 (BERR/MRER/FH) RASHRE, o

[a]a]o] El =
JUSB_PW1 [g]o]o] B ==
1 X a1
2 2R

xE
EERULBRL TR | EHIAHRLA2AL L BT,

PCI Express &1
It PCI Express X5/ & PCl Express RENT B+

PCle x16
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BIOS RE

HEHMEE , REFAFHPOST(MEER)ER, YRBELEAUTESR,
1% <DEL> #EIW#H ARERF.

Press DEL to enter Setup Menu
(1% DEL 83t A\ iR E)
MRWEBEEMERNARERT , MEMHEZR#H ASetup , BXRNEBFFH

SERHME ERESETREH R BN RE. LT LUREET<Ctrl> , <Alt>Fl<De-
lete> R EF B BN RT.

R

Systen Date

Main Menu
EALRERBEREEARE , flwetE , AHE,

Advanced
fE R 3R % 3R 1% BBIOSHS 5l R4S M AV T

Overclocking
£ L 3% 8 SR 8 EDRAMEY - MICPUS 1

M-Flash
FEAL R AT BN KB IRRERBIFBIOS (XX FATFATI2 XE ) .

Security
EARRETLIRBEERANMAFED.

Boot
AR ERIEERENBIINF.
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Save & Exit
WREAVFRMFEBIOSHKINERT RINRE. HREEXIXFREFEXER

b

Current CPU / DRAM Frequency
HITARE R YE CPU MNEREME, Rk,

Adjust CPU Ratio
TR SR 42 S B RE AL 3 2R B SR ST R A TR EK |, AL IR R A BRARR 5 AN S AR A B0
REX. IR R X FIL A T,

Adjusted CPU Frequency
WIS REAEMN CPU %, Rik,

Internal PLL Overvoltage
BeET A REEE PLL B/E,

EIST
A Intel SpeedStep HAR L VFBUR EMAL B RRIE BRI AC TRBIR THIHEAE
KE, WIRIELREN CPU X% speedstep BARMWER T HH.

Intel Turbo Boost

MIRBRET —HH Intel Turbo Boost HARMAEEEE , ZETUFEHH. Xk
BRI FHTFF/5% M Intel Turbo Boost HAR, HNARFEEE BN MHENRARE
B, ZEATUAENG IS XN BARLBREOAE, CETLUERME RS
R B (ST R, BE ) .
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OC Genie Button Operation
BRI SRIT I/ KM SATh A

DRAM Frequency
W AR ERERFRE,

Adjusted DRAM Frequency
RIS RBAREORNERE, Rig,

DRAM Timing Mode

ERAERFEEWAEFEAR SPD (Serial Presence Detect) EEPROM{Z 4], &
E R [Auto] FF /B NTFEFIET , BIOS R#EFE SPD FHEEIRE TEM” Advance
DRAM Configuration” ¥ ¥ # 3%, i%&3#% [Link] = [Unlink] iFAFEREREZRF
FMFzhigE T 5> “Advance DRAM Configuration” 7 # ,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter>#H A FRE, EXEFREDTURAESRAFNF.

Command Rate
IR AR DRAM S IEE.

tCL
BT EITAIES (CAS ) R , BRE SDRAM EUREUESRTE , FFikit
TIREATRYER B8 (R EAN ) .

tRCD
EDRAMEER , JIFMUBER S FLEN, IR E I (RAS) BTk
(CAS)RIEB Z AMIER AT E . BHFHHMD , DRAM KA LT

tRP

TR IS4 (RAS)TRFEBAYEYF. BHRRBEIE , iEFIfI4t £ DRAM EXf
ZHMRS , ENMARLTRES , A DRAM AIEERARR. LAEATR
SRERSHBEHFRAEZ,

tRAS

HiRERET RAS HIEREIBEANFAHREE.

tRFC

HARERE T RFC HIRMEIBEANFAENE,

tWR

BE—AERENT - XFARMABREZANS N HEER , 2F-ELE
MERODHIE,
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tWTR
BE—REUERENT —RIFHRREZANRDEER. AFIOERS
BT R AR R LR

tRRD
LEIE B [ A 7 Ractive-to-active Y ZER o

tRTP
BT R R 5 AN TR TS B2 [ B e 1 D o

tFAW
LI SRA% B tFAW (four activate window delay) B /F o

twCL
LI A SRR B tWCL (Write CAS Latency) BY o

tCKE
BRI B tCKE BT o

Advanced Channel 1 Timing Configuration
R <Enter> # A FRE, HARATUATMNEEREBRAFNF.

GT OverClocking
TR SRATIF/ RAMREE B

GT Ratio
HiRBRERBIFOLE  NIERRE FEETRNAERAETET.

Adjusted GT Frequency
HTAREEREE FHRAR, Rk,

Spread Spectrum

HEREONSEFRERTEN , BOTWRE (R ) 2FEEMI ( BET
H) o MESTEIREINAET UK R ERBRFTF=EW BT, FTUBOTRE
RIELTRB I RN TR L,

EE

¥ WMRLREEMEMIS ERIEE | BERZKEGRENBEMFIMEEE , BREN
[Disabled]. 182 , #REHEMIFT FHEAY1E , iEEE#ESpread Spectrum(#TE)HT
B, LdLEMI,

* Spread Spectrum ($i/&) BEHE , EMIAE Y , REHIEE M th A8 AT FE 1
Z}Spread Spectrum ($R) RE —NREEHE , ESELMBEMIAE,

* M AGESIRT, iE X Spread Spectrum ($i/RE) , By EIE—NRI S EEB
A5 AR HEFLRE WS | XHEAF BB FEEZ T
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DRAM Voltage
LT ARBAEANFBRE.

CPU Features
R<Enter>@# A FRE, BANEL FREHFE CPU B,

Active Processor Cores
ST A SRR TERRAL B R AL E .

Limit CPUID Maximum
STUR T IRRER G RIS AR EBRRE

Execute Disable Bit

BASROMATHRIAL ( Execute Disable Bit ) ThAE4E & XL AEMIRIER KT
DI RERMBEN B P OB K, WIHEATLERENFZEZH
BERBAUMTHBERBTTURTHDE, E—IEBENERFERARE
SR ARBEAREE | ALEERXARIBIGT |, BEILRRANE R EIE,

Intel Virtualization Tech
WIAREAERRBRELER, BREESEEFHRAREBRESMIL,

Power Technology
IR o i 483%4% Intel Dynamic Power HAR#E

C1E Support
TR W TUR K Z2 R B CPUBERE . H IEPT A VAL 38 5138 B LIRS (C1E),

OverSpeed Protection

HERI ( Overspeed Protection ) ThAE AT LAY W1 M BTMICPUMME M E M RERE
MREBE—EAF , LEREDRECHEHNE, DREBHEHCPUR
8, EIR B IR [Disabled]o

Intel C-State
C-state 2 — R EBFEERS, HCPUZRN , EA MR D ERHEH, I
FHELBRE T ZIFC-stateFHRHICPUF B,

Package C-State limit
IR S R RIR B C-statet R

Long duration power limit(W)
ST SR B B 1B Y TDP B R BR 3

Long duration maintained(ms)
T A SR 18 B A 18] TD P 68,3 BR 1 A9 4E 35t i)

17



Short duration power limit(W)
Lk T S 8 2 5 e ] 9 TDP #5482 Bt (8] A4 B R PR 46l

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
XA SR E RS — 4/ 5B = Hturboff BAZAM TOPRR .

BR17 B

Discard Changes and Exit
R ETUR A F A B RHIRE.

Save Changes and Reset
EAREMRREFEAHERRE.

Save Changes
A LI TUR R 7 o

Discard Changes
12 F LR TR UFF PR B E o

Restore Defaults
£ A ETR INEBIOST B BRINE{L B

=5|§HR =
ERENFHRBTHAEUTES | RALUERRF—MENBHRE.
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N

FERPFX

BB E H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3) %5) (MS-7680
v5.x) Micro-ATX E#iR. &ZRIIEHRER Intel® HE61 AR , UE2RBBHR
FMEL. RNRIIFARH Intel® LGA1155 LEMIREEE  RULSHAERETEN

REBBEFEBRER,
THREER

Bottomikeyboard

SvsFANT

PCI_E1

CPUFAN

DIMM1
DIMM2

PCI_E2
D
pimmE iy

PCI_E3

fep EEEED  EEEEm
o tewt

&8 ol
EB JBAT1

BEELE CESEEEEEEE (3T EEBE] B
JAUD1 JSP1 JLPT1 JusB1 JUSB3. JUSB_PW1 JFP1

e
| ST TTTTTTTTTTTT T T TGO T OO T The
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B

XERER
n F8 LGA1155 £ #H) Intel® Sandy Bridge R5IEE 85
(BAE 2 CPU 1AL, | mBiaah i 2 R

http://www.msi.com/service/cpu-support)

Y |
= Intel® H61 (B3) &M 48

XERER
= 2 {%& DDR3 1333/ 1066 (#%8) SDRAM i ( X E#EKS 16GB)
" TEEBEEN
(KA EZ BT HRIEEAE , FETFHMER AL
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= [ Reaktek® 8111E (H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)) % LAN 10/100/1000
= [ Reaktek® 8105E (H61M-P22 (B3)) %1% LAN 10/100

5

= [ Realtek® ALC887 @S &4

" XESBEITHEME

&4 Azalia 1.0 B

SATA
=/ Intel® H61 PCH X% 4 {8 SATA 3Gb/s Ei#i8
Eo3 |
Lt
- 1 {8 PS/2 BREREE
118 PS/2 @AEERER
4 {8 USB 2.0 Ef R
1 {8 DVI-D isjgig*
1 {8 VGA Eigig*
1 BB S
3 EEiEE
*(AREHRER LA DVI-D & VCGA EEBERBERNEREREESRER)
(RTS8 BEEN, £7 RE 8 BEARMMKHL))
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= REEE
- 318 USB2.0#EE

- 1 EERER

- 1 EFSER

- 1 EFTER

- 1 {8 TPM HE

- 118 S/PDIF-Out #5&

- 1 AR SRREE
mi

= 1 {8 PCle 2.0 x16 #H#&
= 2 {8 PCle 2.0 x1 #@#&

R&F
= Micro-ATX (19.5 cm X 24.3 cm)

M,
LRCR R E

A TR BB LUEETIEN , FEMEMEREDEBES
http://tw.msi.com
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7

ﬁﬁi’éﬁﬂ% BB ERA B ERRRERRR, TRRELBAVEDT
BT :

EEd® NER
HEBBRNER

{1

Miuuwl M

GEE  EEE
e I o GEEED GEEED [EEER EED  (EEEEM

0 —P A

F2HELERER L REAARKER , BEMRKER TR ER ML 3§
ANARKE,

EEER

* RRETHRAE , THIRBEREREF LA, FULH XA
R A

* B EHR L MRARNESEEN LR ERTHIRER.
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iR

ERRE RIS T 5 & RERRER

PS/2 BE o

USB 2.0 B8 oy

DVI-D jEfgig VOA BEHR Qﬂ

= o
PS/2 &% USB2.0 ExA

R

EEEH
K EHIR LR DVI-D & VGA EEE(ER RN BB EERHFE .

ERERE

ABHEREPRRER, RREEA. BEXFREEEHR ARG, BEFE
EER. BBRSEBEBNS L. ETRERB N RESENG  YETRES
=R

R LGA1155 FREEBRRZHBREAR

EREFRARERN  ARRBREE , SRV LA RTHEM —AHRAR. &
& BARGHEAE. LKHRER  BHEMEMK.

LGA1155 CPU fiifr

E% CPU kM, R CPU WRMEZ L HEE B H &,

B HEmE

EB=ARLAH Pin1 BT

123



BERTOSR , EflibREPRREREYHE
M. BENREEETRARERETMRS A,

EAGEE N
BENRRITFEER.

IR CPU ERRE A EREAGE, UFiE
T R B R ARA FE I B R AR B

BTREZR. SUREEESEHOER,
5. KHREHNE,

6. MAOEFENRERUESR K BRERAS.
HERREEAR ENREAHE  BERSRA
HETE , BEFEFEEREA. o

7. ﬁ%l1l+#§@'l’lml§ﬁo BREIHRT
, BERFECEREA.

8. Bm##§ CPU MR HHRIERI MR LM CPU A
FERERETR.

@ po

>

EEER

* HSMERE CPU BREEZR KLY, EARREY  FEESH CPU RBENH
Ao

* FBR BIOS ZEA### CPU MAE,
* REE CPU B, BUEBREZEE CPU SHIU 2 Z1A,
* BB CPU BB Z #MAAS R CPU BiFa#,
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RETEMAIE
1. EREEAERE-ERRME. REREL-ErERE.

2. MEERRAEERAGE  BIRRREALNEFE  RERBEARE
R, ERBAASEZERNE  BETREFE,

3. ERRREAmEERANZBFEEEBF L.

EEER
* BERFYEERS  BEFERTREENDERIGE  RERATEFERR
BRI

* BASEAGFOIEERIEA DIMM 1 JEHE LU BER FAEIE % B,
v BRI, FaLTEBRE  REFHIEFZE. EEBRALEFE

°
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ATX 24-Pin BiR#EH : JPWR1
AFEEAREE ATX 24-pin BRGLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE
BRANSOEREHENYT  BREREAREHEBA,

ATX 4-Pin EJF#H : JPWR2
A5 12V BIREE M CPU A,

EEER
BB EEBEIGERFTEE ATX BIRHRER | UEREMIREEEE,

Serial ATA $58 : SATA1~4
AEFE BB X Serial ATA ME , AHHE—A Serial ATA £E&,

FEIEE Serial ATA HEIRHEIB 90 B , U BHERIFELRER.
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FFEIREEH : CPUFAN, SYSFAN1

TREABEEOXE 12V BRAR. ERERZIEER  BURARKRRE
m, —EEEEE +12V ; RKEEBE , AEEE GND. BEHRBEARER
MEEERERAE  ACAERERERRGIZAR , FREMA CPU ARR
HIIhEE.

CPUFAN SYSFAN1

TPM $£58 : JTPM1
FEREITEERSEME. ESHEFRSH TPM 22 AEAFM.

USB ##8 : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3
FEFRBAE Intel® EARMA/ 8 HBRFREAE , BARSE USB NE , F
I USB B, BUZARME, MP3 iERER. ARM. BURRSHEMBREE.
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EREER : JFP1
AREEERIEARMAR LED ERE. JFP1 WRBHE Intel® ERE A/ & HiE
BT RE.

Fr5I4EH : JCOM1
AETE R B A EA R 16 [T FIFO i 16550A BiRBIE®R, LT EEE
ERBIEE,

S/PDIF-Out #% : JSP1
A AHE] S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) #7 [ S S 8
ER.

TR B RCEE €5 BABA TR : JCIM

AEEEIERFARMER. EHBRETHRE , SRDURMBEY , kg
REZME  WARE LBERBEAS. FEA BIOS RERX HERILZHA
B,
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FWIEEEH : JAUDT
AERZIERETR , BREFS Intel® EARB A/ & HRETRE.

PATIREEH : JLPT1
AEBERARESTEEFTEER. FTTERRENRME  JIERRATHT
£ (EPP) RIEMZHAER (ECP) K,

&BR CMOS Bk#% : JBAT1

FH#REBFE—ME CMOS RAM , BRRIANEBLRREFRFNRE. CMOS RAM
AERRESNERE , ABRBEERS. EEERIAMBVE , BEUSEY
R AGIE = B IE R R AN AT,

REEH EERER

EEER

ERABIBIRG | B E YT — T8 —fAM1L , #RE%EE B/ CMOS &
Ho IRWERFEIEIME THIT CMOS HRUER , UEZHIRZAE,
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USB EIRBEAR : JUSB_PWA1
APARBARESBIRT TEIB USB £ Bl PS/2 #(B |, M RMA S3/S4/S5 (REHR/K
HR/BAME) ARAERER, HITHEE,

B Bl -

JUSB_PW1 ID o Dl Emﬂu
-1 a1

BRK

EEER
EERRRRBEE , BUETRERE 2A ZIFL LB,

PCI Express fi##
PCI Express &% & PCI Express THEMNERX +.

PCle x16 ##

PCle x1 #&#§




MS-7680

BIOS ®E

F#%  REREAKPOST CIMBARUF)EF. ETHASERELRLE,
i <DEL> & , #EARERR.

Press DEL to enter Setup Menu

(% DEL 8¢ ARE)

ERABELRENREN L , MABEBEARTER , FHRKEMEE , BEH
BB , 2% RESET #. HARKKT <Ctrl>, <Alt> & <Delete> B E#iBI
#,

EEEE

Jp Utility - Copyright (C) 2011 A

Systen Date

Main Menu

AREALRKE, BHSELARRRE.
Advanced
AR R RS AR P Th RSB IR,
Overclocking

AIRE A LR EREEAEF R CPU hAERE,
M-Flash

fEAARRERFHEFEE (FAT 5 FAT32 %) HE flash BIOS,
Security
FREAUREEEEREAEES,

Boot
FEER S ERBEEIERF.
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Save & Exit
R BIOS FARE S HBTFARREMA BIOS £ BB BIOS RETL R,

Current CPU / DRAM Frequency
ELRERR BRI CPU RECBREIEE, HE,

Adjust CPU Ratio
RIRREEE R AL R, REFREZEARIDEN CPU T EETR.

Adjusted CPU Frequency
A RAESE CPU WSER, IfHE,

Internal PLL Overvoltage
AIEFHE PLL BE,

EIST
#8387 Intel SpeedStep # il (EIST) AREMBBBNRAERR, NEEREX
% Intel SpeedStep #ff#9 CPU &R,

Intel Turbo Boost

AEEREXBARMORBESHSHER | ARBEBSBMARKAN. Intel Turbo
Boost HMTATREBRN B MR REIEE TOP B , BEELSRABRERIAE, £
#inE A 2 BRI EIRMEE (BRER A Speed-Step TEE)o
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OC Genie Button Operation
715 A LABA RS SR BARA OC Genie Hh&E,

DRAM Frequency
ESCECEERD B

Adjusted DRAM Frequency
AEETHERCEEOER, B,

DRAM Timing Mode

ARIEEZEREHE DRAM 148 EK SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
REE DRAM KF. %% [Auto] FRRECIEEE R AR BL T “Advanced DRAM
Configuration” Fi2EB [ SPD 5% L# BIOS 24, &2 [Link] 3 [Unlink] I F
BEREDIEMEEEF R “Advanced DRAM Configuration” K48 B E,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> BLUHEA FIEE,

Command Rate
ANERE 4] DRAM command rate.

tCL

AEEHITIAEEE (CAS) B , B2 SDRAM EUERIESH , BHRE
TR ERRR (ARARET).

tRCD

1£ DRAM BB , ZIRMAIu 2 5 BIREM . RERES I3 (RAS) BT
3t (CAS) 2 BRIBIERR, RAREED | IR A RAEEIT,

tRP

ARSI 4L (RAS) R B BEAR, B RBREZSER , RO EREERE
HenBERE , BRI TS, BRERTRRAEN. REEEARK
HRERS DHEMERFIEREN.

tRAS
AIRIEE RAS REHEI S ARREAEERE,

tRFC
AIRIEE RFC MREGC IR R B AR R M.

tWR
AERBAERGRIEAREBESHBBNREHIE. FEEBRBERAR
(sense amplifier) B E & ¥t
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tWTR
FERBAERRE G REIEIECHBENRERE. BHAMES LR
BRERAS , BHRENES.

tRRD

ARIFFRETRC R 2 42 M (active-to-active) HIHER AR
tRTP

AERERNE AR EN BRI,

tFAW
AIFERTE tFAW (four activate window delay) B FF .

twCL
ZIFERE tWCL (Write CAS Latency) B .

tCKE
ARIEFLTE (CKE B FFo
Advanced Channel 1 Timing Configuration
T <Enter> EUEEA TIRE, BEEFERABERETERTCERRET,
GT OverClocking
AEFRFRFAANEEREERER.
GT Ratio
AERGARENEERAR AL RETEAEES THT.

Adjusted GT Frequency
AEETHERNERER, BH,

Spread Spectrum
THRBENRRELBFARIBAR , RENWBEAERE , F5IEERRTE
(EMI), RIATNAE , AIHEBBHIRE IR EMI HIRE.

EEER
* EMERBTHE (EMI) BRI , R *BEIE [Disabled] , LUEBER RAEEM
R%pE. BEEFE EM B, FEEERD BRI HE.

* REAWBEMA , L BZEUR , BEHRERETEE, SARFEEH
B, BEAEHRE.

v WEHEITELRE | EHLAGATIEERIRT | BB EIE R LUAIBINR , 192 L5 B EFAR
BERYIEIR , HETEEE TR R RS WHE
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DRAM Voltage
AERECERER,

CPU Features
T <Enter> 8 , BITI#EA FIRE, SRR FEEFRE CPU Ih8E,

Active Processor Cores
ZSTEIRZ active processor BIRZANE,

Limit CPUID Maximum
ARRESHHRERNBENEERRDRIRE,

Execute Disable Bit

AEDRERBLEREFTERNY , BRFEEER. TEERREXELIDRE
B, RECEREFRERBRFERS. FPERRERESTRERTH
TRATHTEARIBZE. EREAENBEFTEANBAFRSER , BES
BN EARA IR BT A RIS B R

Intel Virtualization Tech
AIEBARREREARA Intel EECHEMN RS ERE. #HBEFSH Intel EH MBI,

Power Technology
ZRIBEIE Intel® BAEE R ME R

C1E Support
FRAIIEESE CPU MER , BIEEEMNEE. ERHEREHEXE Enhanced
Halt state (C1E) Zh#E,

OverSpeed Protection
HRRBAEEE A CPUREBUREREEMRR. TRHSEHER  RESR
EEHRKBIEE. &HEBE CPU , BAERS [Disabled],

Intel C-State
C-state ETREERHBERABREREN —EBREERE, AWUTRE
X% c-state BATHRERR S FER,

Package C-State limit
ARIEEE C-state BRHl.

Long duration power limit(W)
AEAAAREREBH TOP BRI,

Long duration maintained(ms)
AIET R AR RS ERRH MRS,

135



Short duration power limit(W)
AIET ARBEEEEN TDP BRRH.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
BT A THEE SE — 4B/ 55 =48 turbo HEIAEM TDP R4,

Save & Exit

Discard Changes and Exit
AERRFESERBMARERE.

Save Changes and Reset
RERFEEREMM,

Save Changes
RERBFEE,

Discard Changes
AERRFERE,

Restore Defaults

IR T #EA BIOS BMAEATRMABREMNTERE.

== Boot Override ==

ERENBEFEBERSERAEARER  SUARFREMBER.
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BFUBHIC

H A&

C ME W H61M-P35 (B3)/ H61M-P25 (B3)/ H61M-P22 (B3)S U — X (MS-7680
V5.x) Micro-ATXY H—K— RESBWEF WAL E, BILHYFESTEVE
T, CnsnYU—XEIntelP HE1F Y 7Y N EHHL . Intel® LGA11557°0
EYHICHELIENANT A —=IVAFRAONY TV ) 12302 EETD

CENTEERT,
LA477h~

Top : mguse
Bottomikeyboard

Top: LAN Jack
Bottom: USB pprts

TLine-In
(] MiLine-Out
B:Mic

i svsrANT

PCI_E1
F
&

PCI_E2

T T T TR T T T
e —
LU LU LU LU LU L LU LU LU L

CPUFAN

D
o ]
PCI_E3

[ETTRe)
it e |
[T T

& IOl
BB jsAT1

= EEEED  EEEE:EE
ot ueut

EEEHE [-3) EsEEEEEEE) GREEED (GRS
JAUD1 JSP1 JLPT1 JUSB1 JUSB2

BRAER
JusB3

DIMM1

=T

DIMM2

SATA2

SATA3

EBEE)
suse pwi_ Jep
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IY—R—ROHHE

MB7Oty ¥

= | GA1155 Intel® Sandy Bridge 7’0+t ¥ #
(RFFDCPUNI IS IE FEWeb Y 1 NEZ SRS EE ),
http://www.msi.com/service/cpu-support)

FYTEY N

= Intel® H61 (B3)F ¥ 7Y k

SHISXEY

= DDR3-DIMMAMO Y h2Z&##, DDR3 1333/ 1066 SDRAMZ #7R— K (X
16GBH # A E)

B FAFLFYRILXAEVT VAR
(BIDXTYES I —UIRFIE 20 T FEWebY 1 N EC BB EE
U)o http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Realtek® RTL8111E LAN 10/ 100/ 1000% # R — ~ (H61M-P35 (B3)/
H61M-P25 (B3))

= Realtek® RTL8105E LAN 10/ 100% #7R— ~ (H61M-P22 (B3))

F—FA4F

= Realtek® ALC887

m BF Y URILF—T A FHEDEYR—K

= Azalia 1.0%4#

SATA
= Intel® H61 PCHIZ & 2 SATA 3Gb/sR— ~ 4 B #H

ARV 5—
= |/ONZIL
- PSI2RIAR—K x1
- PSRF—KR—RKR—K x1
- USB2.0KR—h x4
- DVI-DIR—h x1*
- VGAR—K x1*
- LAND v v x1
- F=FAAT YYD X3
*DVI-DEVGAR—NRGHALETZ 74y VRATORY Y OHEBEL
TVWET, )
HRF Y XN BFBOLDHIC, 7EBESEAOTF Y XILEAT IOV
NRILASHALTSEELY, )
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" FUR—RIRTR—
- USB2.00x%7&—x3
- 7AYINZRLA—FAFDARIE— x1
- DUTILR—RIRIR—x1
- NSLILR—=RIRIR—x1
- TPMORI 22— x1
- S/PDIFEATIZRIR— x1
- TARBECH-ORIE— x1
AOY k
= PCle 2.0 x16 A0 Y ~ x1
® PCle20x1AOY k x2
&
= Micro-ATX (19.5 cm X 24.3 cm)
HffRUR

= 6

HRBUIOVTHLLVERERD DIBAE, BiEOWebY 1 hESBL T IEE
Lo http://www.msi.com/index.php
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R LUR

ARREREITZHBE, T—AOELWIEBICIYY—R—-—REEEEY. LU
ROOT—2aVBHUTOLSICRFTENETT,

ZORIEUTICE
WT., 7-20
102 =)L KD 1%
DEETY,

0
GEEEY  EEEE
[EEEEE} EERER [EEBEC  [EEEED

B9 RN

— _UR

ERZZRULT. ARV RAT7 2T —AOBYBMLBICA VAN —IULTLE
TV, ThAS, RUREBLTEELET,

EE

* XY —IR—RDBEEEBLIET B 010, NY—R—RKOEEET—IXDBEDE
BHD VT —RICE) (T RBBERAR Y R THBIEEhET,
*ZA—NESEBCIRNN BB EHIC, NY—KR—RK/T—IOHICELED
J2AR—FRNERY BV EEREL TS EZ (),
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/0%

DT NZILOBRBATOREY TY,

PS2X TR
USB 2.0R— K
DVI-DR—
==
PS2F¥—R—R
EE

VGA/DVI-DR—N@FEELETZ 71y IR 7Oy HDEEBELTVE

7o

N=ROIF7EYNTYT

COETEN—RIVITOAARN—LFIRICOVWTHALET, 1 AK—
LICEBLT, SEIOVR—XY NORYBRVRTA VAN FIBICERHFTO
EBEIOTEE W,

LGA1155 CPUB KUV —F5— D%

CPUEZRYFFBBEICE. A—N—E—RNEB<SLEHICE—RZ2IH
CPULBEBET DS ICHECMY AT T EE VW, £ LI—F—HFEVBAL
FIRFGEERICTIBARE— R VI —F—ZRYFHFTEE W,

LGA 1155 CPUIC2 W T

LGA 1155 CPUNE— R AT L v 4 fll, 2RHBHBETS> £HIC, VYT
DAEBHLTLEE W,

fIBRD DEH fIBRD DEH

BEBVREOY—UNFELEFEEEY
1OFBEICETTEELET,
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TROFIBEICH#>TELKCPUECPUY—F—%
BBELTIKEETY, BB EZRDP>ERENES
CPURYH—R—REEDHBEFEET,

1. CPUDT Y RY A RAN—(IHFREH/N—)%
ALET,

2. LN—CBETL—KERBILET,

3. CPU®alignmentkey(fZBR& DEH)&CPUY
TYRNDOHE2RY]EADE T, KBTI ME
ERELET,

4. REIDEODOTZRAFYIAN—ZEAL
T, BETL—hE®>2<YTBLET,

5. LN—2T3BLT7Y I ICEELET,

6. U—T—EEBIBHIC. TYIHNELWVR
BILHDIEEBRALTLKEEV, CPUY—
T—OEBOEY ZEIY—R—ROBEENRIC
AhH, Wo<KWERLIAKRET,

7. ABEAELWCEERRELLES, 7Y UNE
EENBETT YT IEVHLIAKET, Y
H—R—RZERLT, EEICHLETY>2
ECOENHE. EL<OYITELZIEE
BRLET.

8. B#&IL, CPUZ 77 —7 L&YY —KR—K
ORI R—ICERELET.

p:3 -3

SRFAEBETBEIC, BICPUI—S—HF LoD REEEhECEERE
BLTLSEZ ), 5PALRKBEThBEVEEICIE, CPUEEBICEE, B4
ZARN=ALTSEZE D,

T BCPUICBIOSASHEL TR L EBRL TS EE L,

VTY NMIRHENBTSRFY ONN—EBTHEVTEE ), CPUES
LIRETIEEIR. COTFRAFYIHN/N—ELEEL, YT Y NDEER
FLTSEE,

CPUZ 7> DEBEIZDVTIRCPUZ 7 > DRIBDHBEEZSEBEE L,

*

*

*

*
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XEVEZ1—-)O%E
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERNKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBE-SLEETRHELRADBLVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEZ 1—)LZDIMMAOY AAEEBICZLAGEDIMMADY ~
OEAICHZEDI-INEES Y FARBNICEAL, EP1-LZEELE
Fo XEVEZ A=K LAY EEBENDE, TEZ1-LOWRTFHBIH
RABLBYET,

3. BRRAFCEZ1I-IAAAOESI-IEES Y FICL > TELLEE
ENTVRIAESH EBTREBLTILEE L,

2E

CFITNF RN T O R TCENCT B REA—DXE Y ERBLTLE
X

* XEYROY NEDIMMIE BHBIZEAL T L2,

*N=ROITFOHRICEY, BRYFFFIBCHNXEVEZ2—=)b, I574
YORN—ROIEEFILEN S ET. MYNTHEER, REICISU TR
ILIZ7 149 ORD—RERHLET,
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ATX24E>BRIX Y & —: JPWR1

ATXBR24EY IRV 2 —ZEKELET. BROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2AWELRAATLEET Y, BEEIXIZ—0OT7Y I DEE
ZEDEIFELLERTINET,

ATX4E>BRIZ Y 82— JPWR2
ZO1RVOERIZVZ—&. CPULEREZMIELET.

EE
ARBEBESEBICF LB DOIRIRX—EELLEHL TV IXENS
&g,

2 VT IIATAOR D & —: SATA1~4
ARBEBEVTILATAA Y Z—TIAAR— R ZHBLTLET, —DO0
ARVR—ICDE, —DOT VT IIATATNA AZERT D ENTERT,

SUFNATAT =TGR AESIIOBER LICHTS BV ESIZLTTE W, F—Xx
RICEZNEED UM B ET,
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7 7 > BRI% Y &—: CPUFAN, SYSFAN1
77VBRIAXVEZ—RBH2VOBA T 72 R—NLET, FENF+12V, B
EACGNDTTOTHEATICERLTITEV, i, FERBOSATALAN—R
DITEZSBEEERTRBERR 77O ORERE Y —#EN DWET T
CEFERTAIBENBVET,

CPUFAN SYSFAN1

S

=T

STIS, -

NN -

T e B
o 5 S

TPMED 1—)LO% Y &—: JTPM1
Z NIRRT X—ETPM (Trusted Platform Module) €2 1 — )L Z## L £, 4l
ICDOVWTRTPMEF2UFATSY RAR—ALARZ1T7ILESRL T EE L,

70> MUSBO%X Y &—: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3

ZMI% Y Z—IEIntel® 1/0 Connectivity Design GuidelZ %##LL T, USB HDD,
FADENARZ, MP3TL—T, Z7UVE, EFA, TOEH OFEUSBA
VA—T7 I -ABIEBNERITIENTEERT,

o
St
=T 78,

< g e
RSN
=
e
IS
e T

S

*

o
9‘)0\5
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707 MAFIL ORI Z—: JFP1

AHBCE, 7OV MNRILACY FPLEDENRE L EBFHERAIC, =
2O7AOY MNFRLARIE—FABEATVET . JFPIRA > FIen70>
RNARIERETH A2 HA RCERLTVET,

2 UTNR—KIRI Z—: JCOM1
16550AF ¥ 7% RA L 1216/N1 RFIFOIL TF—REEETLVET. COTRY
A= VTANI DAL RO UTIVTFINA RAEEKETEERT,

S/PDIFHH 1% Y & —: JSP1
FIUBRLNTA—IYVRNTEFY—RAEHNTRILHODA 2V E—TIAATT,
SAF Y URITAF YRS IY REFEACHBELTVET,

F—ARBE>Y—O% 02— JCI
COARVE—RBT—ARA Y FILERENET, T-ANHAGShDE, T
—ARABEIH -3 -RNCBYET, SATLARZOREEZRZRL., B
EXVE—DZBEAELCKRRLET, COBEXYE—22IUTTBICE,
BIOSEHEZRWTIXY Et—JZHELET,
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70> MV A—F 4 A% B2—: JAUD1

7OV MRLA—FAFEIAY S ZERTEHE, 7OV MNXLHSOF
—FAFHAN AR ET . EVEIGA 2 TIIL0 702 MNARILERT
HFAVHARCERLTVET,

@2

B IS S

ol T,
@, R

o1,

J

NFZLWR—RAY H—: JLPT1
COARVB—RAT7a>ONFLILR—NT STy hEEHELET, NT
LILAR—KNRGEENET ) 2—KR—KNT&H') . EPP(Enhanced Parallel Port)&
ECP(Extended Capabilities Parallel Port) E— K& HKR—K L E T,

2 1)7CMOS + > /\: JBAT1
AERICFBIOSHBREBRERIBIDBENDBNTCMOSXEU ZHBLTH
Y, BBIDRAVEBMANSBHEMBITZETHERERBLTVET., C
DCMOSXEVICEASNETNA ABRICE > T, OSERRICEBHEEZC
ENTREICRYET, VATAREEIVUTFLEVEEREBEOYNTINSD
2B E—BHICYI—MLET,

E
2]
F—RERE F—REIUT

ZEE

SRFLANFTOEIC, E/MOYTI NS D2E> EHEAML TCMOSE I UF T
EFET, SXTALABBBEOCMOSD O U FIFHEXIESH TS EE (Vo TH—HK—
ROBIEXRK KB EIZR SR B ET .
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USBER + > /\: JUSB_PW1
ZDT v NEUSBIC L BS3/S4/S5EPS2FNA AN SEET 2 HMiEEH
WIEHICLET,

[a]a]o) = 2]
JUSB_PW1  [g]o]o] = 5]
a1 a1

EE
COZr/NEBMICRETDE, BRRIBL EEL2AULOERERHLF
7o

PCI ExpressAOY b
PCl ExpressAOY NEPCl Expressf & —7 I—ALRN— REHFAR—KL
E3

PCle x16 A0 Y ~

PCle x1AOY ~
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BIOSORTE

OoE1—3—%REHT D& AT ARPOST (Power On Self Test)ilBR2IZA )
FF. FTROXYE—JHFEAICKRRENTVSBIC<DEL>F—2#H T R
BEICADCENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu

(<DEL>F—%# L TREEEZFTFHY)

<DEL>ZHFHICCOXY E—DNBATLE2LBE, BEREBRATEY
<RESET>Z# LTI ATLAZBREBL T &V, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
FFCHLTEBRBTERT,

XZ1—=/)\—

Systen Date

Main Menu

B/BRAREDS AT LADERNZREETVET,

Advanced

HRBIOSHEEDRREZTVET,

Overclocking

DRAMZ »f SUURCPUBREN R BREEZTVET,

M-flash

USBXEU RZA T &> BIOSEHMETSBICEALET, (FAT/FATI27
*—X Y NDH),

Security
BEEEPI—H—NATD—RREBEEZTVET,
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Boot

AT LBBTFNA ADBEIBMNERELET,

Save & Exit

BIOST7 # L NMEF R THBEFROREEZO—RL, EEL LREEEZRRE
LTHRTLETD,

F=N=o0v 9

» Advanced DRAM Conf iguration

Current CPU / DRAM Frequency
CPUEXEVAE—ROBARBERRLET. ZREATT,

Adjust CPU Ratio

COEBRBEEIYNO—LL, ABHBVEIF—K—RKOIOY IRE
—RCETR 7Oty HORBIOY VORAE—RERELET, 7OEYH
FAREEEYR— N THBEICRENTT.

Adjusted CPU Frequency
RELILCPUBARBEZRTL LY. BiMEATY,

Internal PLL Overvoltage
PLLEEZHAELET,

EIST

ILIRAR A > T )L® SpeedStepT ¥ / O (EIST)DEXN/EMEREL £F. Speed
StepT ¥V /OPECPUNERICHUTBREE ARKEZR{LEE, NT74—I>
ALEBENEZBIAUETHCPUNRAZMI DHEETT, HRRA>TI®  Speed
StepT ¥ /O (EIST)ZHR— N TBHCPUEHERL HIBEEICREN TETT,

Intel Turbo Boost

A >F)L® Turbo Boost7 ¥ /OPEHR—KNFTHCPUEEBTHECOERN
KREN, 42T I)L® Turbo BoostT ¥ /O DEMEMEBIRTELCLET,
FT7VTr—23av VY7 RIEEOBLEERL EBERPRNERBNI H 2B
C70tY HARKECPURENBEI/OY VEBATHNICELEEDZE
AAREICEYET,
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OC Genie Button Operation
OC Genie#EZ B M/BEMICLE T,

DRAM Frequency
XEVEARBERELET.

Adjusted DRAM Frequency
BELULDRAMBRBEZRTLET, BREATT,

DRAM Timing Mode

ZNIEETDRAMA A 22 A'DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tect) EEPROMIESIC& WY RO—ILFBAESAERELET, [Auto]i 3B
EFDE, DRAMRA I J&BMIZL T, LTFO[Advanced DRAM Configu-
ration] X Z1—A'SPDOEHRZEIC, BHENICHRBLEREEZTVET, [Link or
UnlinkICERET 2 E, UTOXZ1—2FHTHRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F¥F—&#{F &, YT XA Z1-HRREhET, BMEDRAMR AT
ERETEFT,

Command Rate
DRAMOXY > REZIQ ~RO—JILET,

tCL
SDRAMA' i AAKIN Y REZFEL LERIMAKERKTZIETORS I
JEBETHBCASLA TV —ZRELET,

tRCD
maﬁ?hbxrvmcmﬁwhbxrqmmvﬁhéiﬁr SELE

—MROICoOY IH A VIENNEVIEEDRAMOBIEEEA LAY &
‘t;“e

tRP

DRAMA VLY 1B B IR EREBHIDREEZFHTRELE
To RASESOI/OY VBN CORBERELEITN, BHEERID LS
OREAZYZVEEEDRAMOU 7L Y 2 1@ FELICKY) . DRAMA T
—RERFTEBLBIENBYVET, ZATAICEMDRAME 1 2 A~
—LUIEBENKOEENFIATERT,

tRAS
RAS(I7 KL AES) N RELTASF— A BHEE N BT TOBMAERE
LET.

tRFC
RFCHARELTHSTF— RN RAEENDETTORBMERELET,

tWR
TUF¥+—HEN2HOTF—20OBRAKICEIZBEBMEFHTRETZIO
HFWRTT, CORETRZUF Y= @A 20IIC. BRANY 770TF
—BAXEVELICELICBERAEND LS ICRETDILENHWET,
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tWTR

FAUXEUNIVRTREBENDZEEZ RGN STHEAR BIETOERB
BREZFBHTRELET. RAMIBHTOHRHBIFICNO gatingh 2> A1
REBERBHTEET,

tRRD
EBBAFUNVIOBTTF ATV ERAEZTOLHOEERBMZFHTRE
L&Y,

tRTP
CORERT—EHmAIAKETVF Y —IHo0REBEEEI NO-LL
£Y,

tFAW
tFAWRA IV T ZBRELET.

twCL
tWCLERA SV JERELE T,

tCKE
tICKERA ST ERELET.

Advanced Channel 1 Timing Configuration
<Enter>F—&#HFE, HTAXZI—HFRRENET, FFrOINOLHD
BRBEXEVRAIVITERETERT,

GT OverClocking
REALETS T4V DAOFA-N—00OY V2 BMEDCLET,

GT Ratio
MELETZ 74y VAARBOZEREI NO—LL, HELEISZT 1Y
VAN BRBZARBEEETHEEEET,

Adjusted GT Frequency
BELEREIZ 71V O ARBRBERRLET, BEATY.

Spread Spectrum
dvE1—82—RIOYIESERENBINILAESZRICBELTVET,
IOYIPIRL—E—ANIAESERETIHRIC, BELYXTEBTAN
A/ ARERENZDBHBBEEMINFEUET . EXHICER— REOERREO
BYEBLICK > T/ARXZEBRTDERSICIRLTVET, LALBERET
CBVTARIC /A XN RBATUESHEENBY ., TOLSIBT—ATRHRANR
IRSLLBERTESOREEZEETSHET, /JAADRNEZBRT 5
EFBYET,

EE
CBICEREEEEDEENBEVESR}, SATADKEMEMBEERRT B

®(C[Disabled]licREL TFE Vo Floo BREZFRENBEL LHERF, &
F[Enabled]iCRE L TEEDBERICEH TTE (),

* Spread  SpectrumDBIF AE (T HIFAXE MEE /A AR EMNENBE)FT
B ZRTFADKEEFBETLET,

*F=N—oOv OBEERRETBEER. LT [DisabledlCFREL TTE (Y
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DRAM Voltage
XEVEBEZRELET.

CPU Features
<Enter>F¥—&#HF &, YT X Z1—HNFRRENET. CPUBKEFARTEE

°

Active Processor Cores
TOTA7 70y HIT7OBERRLET,

Limit CPUID Maximum
COEAR, HVWARL—FAVIVATABREEZFATIBRICSATLD
AE—REHIRTZEHICAVET,

Execute Disable Bit

FEEEEBEMICTRET, TNV TT7A-—N—TO—KE, EHENIDE
BERB QILTARANSYATLEZREI D ENTEET, AMEERLCPUN T
TVTr—23 BOXEVIVFZEIRO—LTRIET, T—LXIA
LABENBEOEDDA—RENY IJFIVTRECEALLSETRTA
EHLEL, DATLOBERHABADGEEBEABENTEET,

Intel Virtualization Tech
COEETRAVTIRBILT Y /O 0EMEDZBRTEET, FLL
BRICOVTREATILEOWebH 4 RESBLTIEE V),

Power Technology
Intel Dynamic Power7 % /OAZE— REZZERLET,

C1E Support
CPUN T A RIVREDOKICHEENZEBTETT, ZEL. 2TOCPUN
ZOHRGH(CIE)ZEYR—RLTVEDHTRBEEL A,

OverSpeed Protection

AHEEFCPUDEBE NI TTRAEL, RENDCPUBKRELERLET, &
PREZBAZE, 7ORYUFEBNCI/OY VRGEEEEZEELET,
CPUEA—N—20OvY U LEWEEICIE., CNOEE %[Disabled]ICFREL TL
ZEW,

Intel C-State
C-stateld 7 4 RILBERO 7O Y 4 HBEHZHRL T, CstateTV ./
O &Y R—NTBHCPUEZHERL LBEIC. COBEBBNARRTENET,

Package C-State limit
C-state limitZBIRL E£ 7,

Long duration power limit(W)
REEBRESOTDPELFIRZAELET,

Long duration maintained(ms)
RREREROBOFIREFFEZFIELET,
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Short duration power limit(W)
BREOTOPELHIRERHEL£I.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
TZARVIEAVEIVTL—2B—ROEHIZTDPELFIRERAELET,

REBKTKT

Discard Changes and Exit
ZEELLREEBERFEIRTLET,

Save Changes and Reset
ZEULREEEREFLT, YATLAEVEY MLET,

Save Changes
EEb#uEﬁEﬁ%#bi%

Discard Changes
EELLEREEBEREFELERA,

Restore Defaults
THEAROREEZFOHLET,

== Boot Override ==
AVAR=LNENEARNL—FNARABRAXZ1—CRFRENET, I—H—
HFEORO—DEBIRLT, 7—hFNARELET,
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ERTEBRENEAREBRER
REFE<BFEEERSREGETEHRE>

BEEEWERE
BFER w | % | & | ~;Es | samx | sa-xm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O O
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o o o o
K &ZIXFER (ACD, DVDEH)
(Optical Disk Driver) x| O] © o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
#H % Ai&% (/O Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o O o O o
7B & 8RB (LCD Panel) X X ) o @) )
A1ES (Memory) X O e} O O o
AEBABAS
(Processor and Heatsink) X © © o o o
#M (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O (e}
1E#28% (Remote Control) X @) O e} O o
1788 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) (e} o
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X @) O e} O O

1. *ENR R E AR BAE PR DRI B BR AR (PCB) R B BUA M, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL,

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB SI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHECSFRES RPLTETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%,

6. AP REMAZHRERMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;1388-2009)?/1?71_'\2251? (BB ETEHEPUPBTERREA A RAB 2 HSERATEIEE
Mo )

w N

o
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